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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)
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Motherboard Layout
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2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

ATX 12V Power Connector (ATX12V2)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_C2, DDR4_D2)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_C1, DDR4_D1)
CPU / Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
RGB LED Header (RGB_HEADER?2)

Addressable LED Header (ADDR_LED2)

Post Status Checker (PSC)

ATX Power Connector (ATXPWRI)

Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (F_USB_3_TC1)
Virtual RAID On CPU Header (VROCI)

USB 3.2 Genl Header (USB3_4_5)

SATA3 Connectors (SATA3_0_1)

SATA3 Connectors (SATA3_2_3)

SATA3 Connectors (SATA3_4_5)

SATA3 Connectors (SATA3_6_7)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
SPI TPM Header (SPI_TPM_]J1)

Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

System Panel Header (PANELI)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

USB 2.0 Header (USB_7_8)

USB 2.0 Header (USB_5_6)

Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

RGB LED Header (RGB_HEADERI)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN5/WP)
Thunderbolt AIC Connector (TBI)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1 USB 2.0 Port (USB_12) 10  USB 3.2 Genl Port (USB3_3)
2 LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)* 11 USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port
LAN RJ-45 Port (Intel® I211AT)* (USB31_TC_1)
2 USB 3.2 Genl Ports (USB3_12)
USB 2.0 Port (USB_34)
Clear CMOS Button
5  Antenna Bracket (on I/O Panel Shield)
PS/2 Mouse/Keyboard Port

—_

3

4 Central / Bass (Orange)
5 Rear Speaker (Black)

6 Line In (Light Blue)
7

8

9

_ =
s~ W

Front Speaker (Lime)**
Microphone (Pink)
Optical SPDIF Out Port

—_
(=)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED
|
I I
E:
LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

No Link 10Mbps connection
Bllnkmg Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below
for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass Lineln
Channels (No.7) (No. 5) (No. 4) (No. 6)

2 A = - =

4 \% \Y% -- --

6 \% v \% --

8 \% v \% v
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X299 Steel Legend motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock

website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

+ ASRock X299 Steel Legend Motherboard (ATX Form Factor)
+ ASRock X299 Steel Legend Quick Installation Guide

+ ASRock X299 Steel Legend Support CD

+ 1x1/O Panel Shield

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card (Optional)

+ 4x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

+ 2 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

+ ATX Form Factor

- Supports Intel*° Core™ X-Series Processor Family for the
LGA 2066 Socket (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh and
Skylake X)

+ Digi Power design

+ 11 Power Phase design

+ Supports Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

« Intel® X299

+ Quad Channel DDR4 Memory Technology
» 8x DDR4 DIMM Slots
+ Supports DDR4 4200+(0OC)*/4000(OC)/3800(0C)/3733
(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/
2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory
* The maximum memory frequency supported may vary by
processor type.
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
+ Max. capacity of system memory: 256GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

+ 4 xPCI Express 3.0 x16 Slots*
*If you install CPU with 48 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x4/x16/x8.
*If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x4/x16/x8.
*If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5
will run at x16/x4/x8/x0.

+ 1xPCI Express 3.0 x1 Slot**

- Supports AMD 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX ™**

« Supports NVIDIA® 3-Way SLI"™ and SLI™**
** 3.Way CrossFireX"™ and 3-Way SLI™ are only supported
with CPU with 48 lanes or 44 lanes.
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+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1 and PCIE3)

Audio « 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALC1220 Audio Codec)
+ Premium Blu-ray Audio support
+ Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier
- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)
- Pure Power-In
- Direct Drive Technology
- PCB Isolate Shielding
- Impedance Sensing on Rear Out port
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- Gold Audio Jacks
- 15p Gold Audio Connector

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
+ Supports Wake-On-LAN
+ Supports Lightning/ESD Protection
+ Supports Dual LAN with Teaming*
* Teaming is supported on Windows® 10 RS2, RS3 and RS4.
+ Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supports PXE

Rear Panel « 2 x Antenna Ports (on I/O Panel Shield)
1/0 + 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port
+ 1x Optical SPDIF Out Port
+ 4xUSB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s) (ASMedia
ASM3242) (Supports ESD Protection)
+ 3xUSB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
+ 2xRJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
+ 1x Clear CMOS Button



Storage

Connector

+ HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

+ 8x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17 and Intel Smart Response Technology), NCQ, AHCI and
Hot Plug*

*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will
be disabled.
*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will
be disabled.

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Ex-
press module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports PCle RAID
** Supports NVMe SSD as boot disks

+ 1x Virtual RAID On CPU Header
+ 1xSPITPM Header
+ 1xPower LED and Speaker Header
+ 2xRGB LED Headers
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
+ 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
+ 5x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of

maximum 2A (24W) fan power.
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* CPU_FAN2/WP, CHA_FANI1~5/WP can auto detect if 3-pin
or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 2x8pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x Front Panel Audio Connector (15p Gold Audio
Connector)
+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin)
* The Thunderbolt™ AIC card can be installed in the enabled
PCle slot (depending on CPU type).
+ 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1xUSB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
+ 1x Front Panel Type C USB 3.2 Genl Header (ASMedia

ASM1074 Hub)
BIOS + AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature + ACPI 6.1 Compliant wake up events

+ SMBIOS 3.0 Support
« CPU,DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1.0V, VCCIO,
VCCSA Voltage Multi-adjustment

Hardware + Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Monitor Water Pump Fans
+ Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/ Water
Pump Fans

+ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

+ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
Water Pump Fans

+ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA

oS + Microsoft® Windows® 10 64-bit
Certifica- - FCC,CE
tions + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
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* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 2066-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

CAUTION:

Please note that X299 platform is only compatible with the LGA 2066 socket, which is
incompatible with the LGA 2011-3 socket (for X99 platform).







Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

14



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink




2.3 Installation of Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides eight 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots, and
supports Quad Channel Memory Technology.

speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.

2. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

3. The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to the
motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect orientation.

f 1. For quad channel configuration, you always need to install identical (the same brand,

Quad Channel Memory Configuration (For CPU with 48, 44 or 28 PCle
lanes)

Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated
Populated Populated
Populated

+ Due to Intel® CPU spec definition, please install the memory modules on DDR4_Al,
DDR4_B1, DDR4_C1 and DDR4_DI for first priority. If the four DDR4 DIMM slots
above are fully installed, and you want to use more than four memory modules, please
install the other memory modules from left to right (from DDR4_A2, DDR4_B2,
DDR4_D2 to DDR4_C2.)

+ If only two memory modules are installed in the DDR4 DIMM slots, then Dual
Channel Memory Technology is activated. If three memory modules are installed, then
Triple Channel Memory Technology is activated. If more than four memory modules
are installed in the DDR4 DIMM slots, then Quad Channel Memory Technology is
activated.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off
or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE4 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE5 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.

*If you install CPU with 48 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/
x16/x8.

*If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/
x16/x8.

*If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/
x8/x0.

PCle Slot Configurations (For CPU with 48 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x16 N/A
Mode
Three Graphics Cards in
3-Way CrossFireX™ Mode x16 N/A x16 x8

or 3-Way SLI™ Mode
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PCle Slot Configurations (For CPU with 44 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x16 N/A
Mode
Three Graphics Cards in
3-Way CrossFireX™ Mode x16 N/A x16 x8

or 3-Way SLI™ Mode

PCle Slot Configurations (For CPU with 28 PCle lanes)

PCIE1 PCIE2 PCIE3 PCIE5

Single Graphics Card x16 N/A N/A N/A
Two Graphics Cards in
CrossFireX™ or SLI™ x16 N/A x8 N/A
Mode

chassis fan connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP, CHA_FAN4/

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
WP or CHA_FAN5/WP) when using multiple graphics cards.

* If you install CPU with 44 or 28 lanes and encounter CrossFire issues, please
do the followings.

1. Enter UEFI by pressing <F2> or <Del> during system startup.

2. Select “Boot > CSM” from the menu.

3. Set "Launch Storage OpROM policy" to "UEFI only".

4. Press F10 to Save and Exit.

19
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pinl and pin2 are “Short”

when a jumper cap is placed on these 2 pins.

!

W N %

Short Open

Clear CMOS Jumper 1_2 23
(CLRMOS1) o o [J o o
(see p.1, No. 26) Default Clear CMOS

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed.

Q The Clear CMOS Button has the same function as the Clear CMOS jumper.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED: Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 23)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.

21



Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
DUMMY .
Header DUMMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) +5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 22) e](e][e) header.
11 [O[O]O
|
PLED+|
PLED+
PLED-
Serial ATA3 Connectors These eight SATA3

(SATA3_0_1:
see p.1, No. 16)
(SATA3_2_3:
see p.1, No. 17)
(SATA3_4_5:
see p.1, No. 18)
(SATA3_6_7:
see p.1, No. 19)

i)
|

"1 r

] r

SATA3_ 6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3 0
] Ir

1 [Ir

J

] Ir
SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.
*If M2_1 is occupied by

a SATA-type M.2 device,
SATA3_1 will be disabled.
*If M2_2 is occupied by

a SATA-type M.2 device,
SATA3_0 will be disabled.

USB 2.0 Headers
(9-pin USB_5_6)
(see p.1, No. 28)
(9-pin USB_7_8)
(see p.1, No. 27)

P-
USB_PWR

There are two headers
on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.
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USB 3.2 Genl Header oy vl There is one header on
(19-pin USB3_4_5) ntA_PB_D- oND this motherboard. This
GND IntA_PA_SSTX+
(see p.1, No. 15) IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX- USB 3.2 Genl header can
IntA_PB_SSTX- GND.
wa_ro_somcs Jo[Q Ao SUPPOTEtwWo ports.
IntA_PB_SSRX- busa
Vbus
Front Panel Type C USB There is one Front
3.2 Genl Header Panel Type C USB 3.2
(20-pin F_USB_3_TC1) Genl Header on this
(see p.1, No. 13) motherboard. This header
is used for connecting a
USB Type-C Cable USB 3.2 Genl module for
additional USB 3.2 Genl
ports.
GND
Front Panel Audio Header PRETNC et This header is for
(9-pin HD_AUDIO1) ‘ | OV connecting audio devices
(see p.1, No. 33) oo 8 S g to the front audio panel.
‘ [ Toura.L
J_SENSE
our2 R
MIC2_R
MIC2_L

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-
Q port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis

manual to install your system.

2. If you use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the
steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

23
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Chassis Water Pump Fan
Connectors

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 34)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(see p.1, No. 20)

4-pin CHA_FAN3/WP)
see p.1, No. 24)
4-pin CHA_FAN4/WP)
see p.1, No. 25)
4-pin CHA_FAN5/WP)
see p.1, No. 31)

A~ N~~~

NI NI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

This motherboard
provides five 4-Pin water
cooling chassis fan
connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.

If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 8)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1, No. 12)

This motherboard
provides a 24-pin ATX
power connector. To use a
20-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 13.




ATX 12V Power
Connectors
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 3)
(8-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 4)

L0
000

This motherboard
provides two 8-pin ATX
12V power connectors. To
use a 4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

SPI TPM Header

(13-pin SPI_TPM_]JI)

(see p.1, No. 21)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TPIM7PIRQ

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely store
keys, digital certificates, pass-
words, and data. A TPM system
also helps enhance network
security, protects digital
identities, and ensures platform

integrity.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 32)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to this
connector via the GPIO cable.
*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE3.

X299 Steel Legend
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RGB LED Headers
(4-pin RGB_HEADERI)
(see p.1, No. 30)

(4-pin RGB_HEADER?2)
(see p.1, No.9)

12VG R B

These two RGB headers are used
to connect RGB LED

extension cable which allows
users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 38 for
further instructions on this

header.

Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)

(see p.1, No. 29)

(3-pin ADDR_LED?2)

(see p.1, No. 10)

1
GND
DO_ADDR

VouT

These two Addressable LED
headers are used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 39 for
further instructions on this
header.
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Virtual RAID On CPU 1 This connector supports Intel®
Header GND Virtual RAID on CPU and
(4-pin VROCI) +3VSBGND NVME/AHCI RAID on CPU
(see p.1, No. 14) VROC RAID KEY PCIE.

With the introduction of the Intel VROC product, there are three modes of operation:
SKU HW key required  Key features

» Pass-thru only (no RAID)

LED Management
Pass-thru ~ Not needed 8
» Hot Plug Support

» RAID 0 support for Intel Fultondale NVMe SSDs

Pass-thru SKU features
« RAIDO, 1,10

Standard VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD
Standard SKU features

« RAIDS5

RAID 5 Write Hole CI
1SS VROCISSDMOD rite Hole Llosure

*Only Intel SSDs are supported.

*For further details on VROC, please refer to the official information released by Intel.
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2.7 Smart Switch

The motherboard has a smart switch: Clear CMOS Button, allowing users to quickly
clear the CMOS values.

Clear CMOS Button o ° Clear CMOS Button
(CLRCBTNI1) .‘. allows users to quickly
(see p.3, No. 14) clear the CMOS values.

This function is workable only when you power off your computer and unplug the power

supply.
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2.8 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or stor-
age is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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29 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket can accommodate either a M.2 SATA3 6.0 Gb/s module or a M.2 PCI Express
module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_1is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
% and the screw.

J

/ Depending on the PCB type and

L4
o
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

©
-©-
~©
-0

Nut Location A B C D E
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type 2242  Type2260  Type2280  Type 22110

30
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to

remove the M.2 heatsink.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoft into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver

g
] to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
E )

this might damage the module.
—J
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
0oCcz
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PClIe3 x4
SATA3
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUB00NS38-512GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX8000NP-512GM-C
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGWO080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SH2280S3/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLWI128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G
SD6PPAM-256G
TMA4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMCI105
TM8PS4256GMC105
TS256GMTS400
TS512GMTS600
TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280B-RD
VSM100-240G-2280



WD
WD
WD
WD

SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

X299 Steel Legend

WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket can accommodate either a M.2 SATA3 6.0 Gb/s module or a M.2 PCI Express
module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

This motherboard supports M.2_SSD

(NGFF) module type 2260 and 2280
g only. Prepare a proper PCB lenth of

module, the screw and the standoff.

Step 2

/ (2 f

1) Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

-0
-

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

-©

-©

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
0oCcz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3

AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGWO080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPWI128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105



TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4

X299 Steel Legend

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by
connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_HEADERI1, RGB_HEADER?2)
on the motherboard.

RGB_HEADER2
—

12V G R B

RGB_HEADERI1

EI::I )
[m— @ o o o o U
—

D —1°|- U
1
g T e ] _\n EE ) g (o] ]
A —

0

BE
N\

é 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.



X299 Steel Legend

Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED],
ADDR_LED?2) on the motherboard.

7] e == E ADDR_LED2
2 S
B m GND
:D DO_ADDR
O
— ﬂ “ “ “ ADDR_LED1
a
EE Al T[T E » !
e :) o uuHd GND
° E DO_ADDR
a1 : : o
N
s e I I B
— — I
] —e° H v l
%F o= A
EEE B ] wm ) oy el o]
N

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
A damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!

Drag the tab to customize your
preference.

Toggle on/off the

RGB LED ‘t h LED Channel: Chipset Heatsink

swite Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply All

the motherboard



X299 Steel Legend

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X299 Steel Legend von ASRock entschieden haben —
ein zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitétskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedindert werden.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version

ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite

http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

+ ASRock X299 Steel Legend-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock X299 Steel Legend-Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock X299 Steel Legend-Support-CD

+ 1 x E/A-Blendenabschirmung

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S-Karte (optional)

+ 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

+ 2 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiterungss-
teckplatz

ATX-Formfaktor

« Unterstiitzt Prozessorfamilie der Intel” Core™ X-Serie
beim LGA-2066-Sockel (Cascade Lake-X, Skylake X
Refresh und Skylake X)

- Digi Power design

+ 11-Leistungsphasendesign

« Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

+ Intel® X299

« Vierkanal-DDR4-Speichertechnologie

« 8 x DDR4-DIMM-Steckplitze

« Unterstiitzt ungepufferten Non-ECC-Speicher DDR4

4200+(0C)*/4000(0OC)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/
3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133

* Die maximal unterstiitzte Speicherfrequenz kann je nach
Prozessortyp variieren.

* Weitere Informationen finden Sie in der
Speicherkompatibilitatsliste auf der ASRock-Webseite.
(http://www.asrock.com/)

« Systemspeicher, max. Kapazitit: 256GB

« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15-u-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

+ 4 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz*
* Wenn Sie eine CPU mit 48 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 bei x16/x4/x16/x8.
* Wenn Sie eine CPU mit 44 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 bei x16/x4/x16/x8.
* Wenn Sie eine CPU mit 28 Lanes installieren, lauft PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 bei x16/x4/x8/x0.
+ 1x PCI-Express 3.0-x1-Steckplatz**
- Unterstiitzt AMD 3-Way CrossFireX"" und CrossFireX™**
« Unterstiitzt NVIDIA® 3-Way SLI™ und SLI™**
** 3 Way CrossFireX"™ und 3-Way SLI"™ werden nur mit CPU

mit 48 Lanes oder 44 Lanes unterstiitzt.



X299 Steel Legend

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-
Modul

+ 15-u-Goldkontakt im VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1 und
PCIE3)

Audio « 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)
« Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
- Unterstiitzt Uberspannungsschutz (ASRock Full Spike Protection)
« Unterstiitzt Purity Sound™ 4
- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie
- 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstirker
- NE5532 - erstklassiger Headset-Verstirker fiir
Audioanschluss an der Frontblende (unterstiitzt Headsets
mit bis zu 600 Ohm)
- Reiner Stromeingang
- Direct Drive Technology
- PCB-isolierte Abschirmung
- Impedanzerkennung am hinteren Ausgang
- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
- Goldene Audioanschliisse
- 15-p-Gold-Audioanschluss

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ 1x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
« Unterstiitzt Wake-On-LAN
+ Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
+ Unterstiitzt duales LAN mit Teaming*
* Teaming wird unter Windows® 10 RS2, RS3 und RS4.
- Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
+ Unterstiitzt PXE

Riickblende, + 2x Antennenports (an E/A-Blendenabschirmung)
E/A + 1x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
+ 1 x Optischer SPDIF-Ausgang
+ 4 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
+ 1x USB 3.2 Gen2x2-Typ-C-Port (20 Gb/s) (ASMedia ASM3242)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 3 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 2x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED
und Geschwindigkeit-LED)
+ 1 x CMOS-léschen-Taste
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Speicher

Anschluss

+ HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral /
Bass / Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene

Audioanschliisse)

« 8 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10,

« Intel Rapid Storage Technology 17 und Intel Smart Response
Technology), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

*Wenn M2_1 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_1 deaktiviert.
* Wenn M2_2 durch ein SATA-Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-II1-6,0-Gb/s-Modul
und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen. 3 x 4 (32 Gb/s)**

+ 1x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-
2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-
Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane™-Technologie
** Unterstiitzt PCle-RAID
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

« 1 x Virtual RAID an der CPU-Stiftleiste
« 1 x SPI-TPM-Stiftleiste
« 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
« 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
« 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1x Anschluss fir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter
mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
+ 5x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)
(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen
Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
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* CPU_FAN2/WP und CHA_FAN1~5/WP kénnen automatisch
erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter
Netzanschluss)
+ 2 x 8-poliger 12-V-Netzanschliisse (hochdichter
Netzanschluss)
+ 1x Audioanschluss an der Frontblende (15 goldene
Audioanschluss)
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
* Die Thunderbolt™-Erweiterungskarte kann in einem geeigneten
PCle-Steckplatz (je nach CPU-Typ) installiert werden.
. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 1x USB 3.2 Genl1-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1x Typ-C-USB 3.2 Genl-Stiftleiste fiir die Frontblende
(ASMedia ASM1074-Hub)

BIOS-Funktion + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen
+ ACPI 6.1-konforme Aufweckereignisse
« SMBIOS 3.0-Unterstiitzung
- CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA
Mehrfachspannungsanpassung

Hardware- + Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-,
liberwachung Gehiuse-/Wasserpumpenliifter
- Liiftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/
Wasserpumpenliifter

+ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur):
CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/Wasserpumpenliifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

. Spannungsiiberwachung: +12V,+5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Betriebssystem + Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

Zertifizierungen - FCC,CE
+ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)
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ite: http://www.asrock.com

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer

S

Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen
von Drittanbietern ziihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mogliche Schiden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.

2 Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anp g von BIOS-Einstell die
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen
Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 ,, kurzgeschlossen” sind, wenn eine Jumper-Kappe

auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

hH

W W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper 1.2 2_3
(CLRMOS1) o o [ (o o]
(siehe S. 1, Nr. 26) Standard ~ CMOS loschen

CLRMOSI erméglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieflen Sie
dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRMOS1 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe
kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie
den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung loschen miissen, starten Sie
das System zundchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten
Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn
die CMOS-Batterie entfernt wird.

Q Die CMOS-l6schen-Taste hat dieselbe Funktion wie der CMOS-loschen-Jumper.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 23)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am
Gehduse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED-
HDLED+

mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschlielen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitct-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmit sind.



Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

SPEAKER

DUMMY

DUMMY
+5y |

o]
) elle)

o
Q

0. |
PLED+
PLED+

PLED-

Bitte verbinden Sie die Betrieb-
LED des Gehéuses und den
Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse
(SATA3_0_1:

siehe S. 1, Nr. 16)
(SATA3_2_3:

siehe S. 1, Nr. 17)
(SATA3_4_5:

siehe S. 1, Nr. 18)
(SATA3_6_7:

siehe S. 1, Nr. 19)

J [r

d Ir

4 [r

] I——3 I——1 (——1

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3_0

SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

Diese acht SATA-IIT-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel
fiir interne Speichergerite mit
einer Dateniibertragungsgeschwi
ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

*Wenn M2_1 durch ein SATA-
Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_1 deaktiviert.

* Wenn M2_2 durch ein SATA-
Typ-M.2-Gerit belegt ist, wird
SATA3_0 deaktiviert.

USB 2.0-Stiftleisten
(9-polig, USB_5_6)
(siehe S. 1, Nr. 28)
(9-polig, USB_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 27)

P-
USB_PWR

Es gibt zwei Stiftleisten an
diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

X299 Steel Legend
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USB 3.2 Genl1-Stiftleiste .

Es gibt eine Stiftleiste an

Dummy IntA_PA_D+
(19-polig, USB3_4_5) niA_PB_D* IntA_PA_D- diesem Motherboard.
IntA_PB_D- GND
(siehe S. 1, Nr. 15) conoe IMA_PASSTX+ Djese USB-3.2-Genl-
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
INIA_PB_SSTX- GND Stiftleiste kann zwei Ports
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX- unterstﬁtzen.
IntA_PB_SSRX- busp
Vbus
Typ-C-USB-3.2 Genl- Es gibt eine Typ-C-
Stiftleiste fiir die g E USB-3.2 Genl1-Stiftleiste
Frontblende fiir die Frontblende an
(20-polig, F_USB_3_TCl) diesem Motherboard.
(siehe S. 1, Nr. 13) Diese Stiftleiste dient dem
USB Type-C Cable Anschluss eines USB-3.2
Genl-Moduls fiir
zusitzliche USB-3.2
Genl-Ports.
Audiostiftleiste N esence# Diese Stiftleiste dient
MIC_RET

(Frontblende)
(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 33)

&

1,

N

dem Anschlieffen von
Audiogeriten an der
Frontblende.

High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss dazu
Jjedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der

Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke) an.



Gehéuse-Wasserpumpen-
Liifteranschlusse

(4-polig, CHA_FAN1/WP)
(siehe S. 1, Nr. 34)
(4-polig, CHA_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 20)

4-polig, CHA_FAN3/WP)
siehe S. 1, Nr. 24)
4-polig, CHA_FAN4/WP)
siehe S. 1, Nr. 25)
4-polig, CHA_FANS5/WP)
siehe S. 1, Nr. 31)

A~~~ o~~~

NN

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard

bietet vier 4-polige
Wasserkiihlung-
Gehauseliifteranschliisse.
Falls Sie einen 3-poligen
Gehause-Wasserkithlerlifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-
Liifteranschluss (lautloser
Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lifteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 8)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard
bietet einen 4-poligen
Wasserkiithlung-CPU-
Lufteranschluss. Falls Sie
einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerlifter
anschlieflen mochten,
verbinden Sie ihn bitte mit
Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWR1)
(siehe S. 1, Nr. 12)

Dieses Motherboard

bietet einen 24-poligen
ATX-Netzanschluss. Bitte
schliefSen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 13 an.

X299 Steel Legend
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ATX-12-V-Netzanschliisse
(8-polig, ATX12V1)

(siehe S. 1, Nr. 3)

(8-polig, ATX12V?2)

(siehe S. 1, Nr. 4)

L0
D000

Dieses Motherboard bietet
zwei 8-polige ATX-12-
V-Netzanschliisse. Bitte
schlieflen Sie es zur Nutzung
eines 4-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.
*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen
ist. Schliefen Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen
Anschluss an.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPL_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 21)

1

SPI_DQ3
+3.3V

Dummy
CLK
SPI_MOsSI
RST#
|TFI'M7PIRQ

[0)(e](®)
[e)(e][e)

[e)[e](e](®)
[e)[e]fe]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CS0
SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System,
das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennworter und
Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die

Plattformintegritit.

Thunderbolt-
Erweiterungskartenanschluss
(5-polig, TB1)

(siehe S. 1, Nr. 32)

52

Bitte verbinden Sie

eine Thunderbolt™-
Erweiterungskarte iiber das
GPIO-Kabel mit diesem
Anschluss.

*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™ AIC-Karte am
PCIE3.
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RGB-LED-Stiftleisten 1 Diese beiden RGB-

(4-polig, RGB_HEADERI1) 12vG R B Stiftleisten dienen dem
(siehe S. 1, Nr. 30) Anschlieflen eines RGB-
(4-polig, RGB_HEADER?2) LED-Erweiterungskabels,
(siehe S. 1, Nr. 9) das dem Nutzer die Auswahl

zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten erméglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals
falsch herum; andernfalls
konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu

dieser Stiftleiste finden Sie auf

Seite 38.

Adressierbare-LED- 1 Diese beiden Adressierbare-
Stiftleisten GND LED-Stiftleisten dienen

DO_ADDR
(3-polig, ADDR_LED1) vouT dem Anschlieflen eines
(siehe S. 1, Nr. 29) Adressierbare-LED-
(3-polig, ADDR_LED2) Erweiterungskabels, das
(siehe S. 1, Nr. 10) dem Nutzer die Auswahl

zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten erméglicht.
Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-
Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu
dieser Stiftleiste finden Sie auf
Seite 39.
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Virtual RAID an der CPU- 1 Dieser Anschluss unterstiitzt
Stiftleiste Intel® Virtual RAID an CPU und

GND
(4-polig VROCI) +3VSBGND NVME/AHCI RAID an CPU
(siehe S.1,Nr. 14) VROC RAID KEY PCIE.

Mit der Einfithrung des Intel-VROC-Produktes gibt es drei Betriebsmodi:

SKU HW-Taste erforderlich  Wesentliche Funktionen und Merkmale

o Nur Pass-thru (ohne RAID)
« LED-Verwaltung
Pass-thru  Nicht erforderlich + Hot-Plug-Unterstiitzung
« RAID-0-Unterstiitzung fiir Intel-Fultondale-
NVMe-SSDs

Pass-thru-SKU-Merkmale
« RAIDO, 1,10

Standard VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD
o Standard-SKU-Merkmale

« RAIDS5

RAID-5-Schrei Lochgehi
o S RCCISDNOD 5-Schreibvorgang Lochgehéuse

*Es werden nur Intel-SSDs unterstiitzt.
*Weitere Einzelheiten zur VROC finden Sie in den von Intel verdffentlichten offiziellen

Informationen.
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat einen intelligenten Schalter: CMOS-16schen-Taste, ermdglicht
Benutzer das schnelle Loschen der CMOS-Werte.

CMOS-16schen-Taste o _o Mit der CMOS-16schen-Taste konnen
(CLRCBTN1) . Benutzer die CMOS-Werte schnell
(siehe S. 3, Nr. 14) L 16schen.

ﬁ Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die Stromver-
sorgung unterbrechen.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock X299 Steel Legend, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document,

la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable.

Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site
Internet pour plus de détails sur le modeéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes
VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock.

Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

+ Carte mére ASRock X299 Steel Legend (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock X299 Steel Legend

+ CD dassistance ASRock X299 Steel Legend

+ 1 x panneau de protection E/S

+ 1xcarte ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Optionnel)

+ 4x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 2x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme « Facteur de forme ATX

Processeur « Prend en charge la gamme de processeurs Intel® Core™ série
X pour le socket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X
Refresh et Skylake X)

- Digi Power design
+ Alimentation & 11 phases

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0
Chipset « Intel® X299

Mémoire « Technologie mémoire quadruple canal DDR4
+ 8x fentes DIMM DDR4
« Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
4200+(0C)*/4000(0C)/3800(0C)/3733(OC)/3600(0C)/
3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133

* La fréquence mémoire maximale prise en charge peut varier
selon le type de processeur.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur
le site Web d'ASRock pour de plus amples informations. (http://
www.asrock.com/)

- Capacité max. de la mémoire systeme : 256Go

« Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

- Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

Fente + 4 x fente PCI Express 3.0 x16*
d’expansion * Si vous installez un processeur avec 48 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/x4/x16/x8.
* Si vous installez un processeur avec 44 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/x4/x16/x8.
* Si vous installez un processeur avec 28 voies, PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 fonctionnent a x16/x4/x8/x0.
«+ 1x fente PCI Express 3.0 x1**
« Prend en charge AMD 3-Way CrossFireX"™ et
CrossFireX"**
« Prend en charge NVIDIA® 3-Way SLI™ et SLI"™**
** 3 Way CrossFireX"™ et 3-Way SLI"™ ne sont pris en charge

qu'avec un processeur a 48 ou 44 voies.
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Audio

Réseau

Connectique
du panneau
arriere

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/
BT type 2230
Contact doré 15u dans fente VGA PCle (PCIE1 et PCIE3)

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio

Realtek ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Protection contre les surtensions (Protection compléte contre

les pics ASRock)

Prend en charge Purity Sound™ 4

- Couvercles audio série en or fin Nichicon

- 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel

- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur
audio sur panneau avant (prend en charge les casques jusqu’a
600 Ohms)

- Entrée d’alimentation Pure Power

- Technologie Direct Drive

- Blindage isolant PCB

- Détection de I'impédance sur le port de sortie arriere

- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G

- Connecteurs jack audio or

- Connecteur audio or 15u

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la technologie Dual LAN avec teaming*

* Teaming est pris en charge sur Windows® 10 RS2, RS3 et RS4.

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

2 x Ports d'antenne (sur panneau de protection E/S)

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port sortie optique SPDIF

4 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
1 x port USB 3.2 Gen2x2 type C (20 Go/s) (ASMedia
ASM3242) (Protection contre les décharges électrostatiques)

3 x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

2 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
1 x bouton Clear CMOS
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+ Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriere / central /
basses / entrée ligne / haut-parleur avant / microphone

(Connecteurs jack audio or)

Stockage + 8 x connecteurs SATA3 6,0 Gbit/s, prise en charge de RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,

+ technologies Intel Rapid Storage 17 et Intel Smart Response),

NCQ, AHCI et Hot Plug*
*Si M2_1 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_1 est désactivé.
* Si M2_2 est occupé par un périphérique M.2 type SATA,
SATA3_0 est désactivé.

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110 touche M et
M.2 PCI Express jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

+ 1xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology
** Prend en charge le RAID PCle
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

Connecteur + 1x Virtual RAID sur embase de processeur

+ 1x embase SPI TPM

+ 1xprise DEL d’alimentation et haut-parleur

+ 2xembase DEL RVB

* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total

+ 2 xembases DEL adressables

* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 5V/3 A, 15W au total

+ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau

(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).

+ 5x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau

(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
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* CPU_FAN2/WP et CHA_FAN1~5/WP peuvent détecter

automatiquement si un ventilateur 3 broches ou 4 broches est

utilisé.

1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

2 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)

1 x Connecteur audio panneau avant (15 Connecteur audio
or)

1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches)

*La carte AIC Thunderbolt™ peut étre installée dans l'emplacement

compatible PCle (en fonction du type de CPU).

2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Genl1 (2 ports USB 3.2 Genl pris en
charge) (Protection contre les décharges électrostatiques)

1 x embase USB 3.2 Genl Type C sur panneau avant
(concentrateur ASMedia ASM1074)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.1 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 3.0

Réglage de la tension CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1,0V,
VCCIO, VCCSA

Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe
a eau, chéssis /pompe a eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse

du ventilateur du chassis dapreés la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau
Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chéssis /pompe a eau

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,
CPU Vcore, DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64 bits

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)
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* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications
du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des d Iges aux c ts et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait

a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages
éventuels provoqués par loverclocking.

Francais
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».
Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».
Lillustration représente un cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 sont « court-

circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

!

W W %

Short Open

1.2 2.3
Cavalier Clear CMOS m@ m
(CLRMOS1) Par défaut Fonction Clear
(voir p.1, No. 26) CMOS

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRMOSI pendant 5 secondes.
Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous
avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise a jour du BIOS, vous devez tout
d’abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS.
Veuillez noter que les parametres mot de passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront

uniquement effacés en cas de retrait de la pile de la CMOS.

Q Le bouton Clear CMOS posséde la méme fonction que le cavalier (jumper) Clear CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end édiabl t votre carte mére.

igera irt

Embase du panneau Branchez le bouton de mise

systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUTI a 9 broches)

(voir p.1, No. 23)

réinitialisation et le témoin
détat du systeme présents sur
le chéssis sur cette embase en

respectant la configuration des
broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les

céables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer

Q PWRBTN (bouton dalimentation):

la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation et

SPEAKER

Veuillez brancher la DEL

DUMMY
haut-parleur DUMMY d'alimentation du chassis et le
(SPK_PLEDI a 7 broches) s | haut-parleur du chassis sur ce
(voir p.1, No. 22) Q connecteur.

1 [e][e]
|
PLED+ l
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 ol Ces huit connecteurs SATA3

(SATA3_0_1:
voir p.1, No. 16)
(SATA3_2_3:
voir p.1, No. 17)
(SATA3_ 4 5:
voir p.1, No. 18)
(SATA3_6_7:
voir p.1, No. 19)

1 v

1 I

J lr
1

SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2 SATA3_0

SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

sont compatibles avec les
cébles de données SATA
pour les appareils de stockage
internes avec un taux de
transfert maximal de 6,0 Go/s.
* $1 M2_1 est occupé par un
périphérique M.2 type SATA,
SATA3_1 est désactivé.

* $i M2_2 est occupé par un
périphérique M.2 type SATA,
SATA3_0 est désactivé.

Embases USB 2.0
(USB_5_6 a9 broches)
(voir p.1, No. 28)
(USB_7_8 a9 broches)
(voir p.1, No. 27)

P-
USB_PWR

Cette carte mere comprend
deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut prendre
en charge deux ports.



Embase USB 3.2 Genl
(USB3_4_5 a 19 broches)
(voir p.1, No. 15)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- busp
Vbus

X299 Steel Legend

Cette carte mere
comprend un
connecteur. Cette
embase USB 3.2 Genl
peut prendre en charge

deux ports.

Embase USB 3.2 Genl
Type C sur panneau avant
(F_USB_3_TClaz20
broches)

(voir p.1, No. 13)

=
o

M

USB Type-C Cable

Cette carte mere
comprend une embase
USB 3.2 Genl Type C
sur le panneau avant.
Cette embase sert a
connecter un module
USB 3.2 Genl pour des
ports USB 3.2 Genl
supplémentaires.

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIO1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 33)

GND
PRESENCE #
MIC_RET
@) olo |O
1 o] (8] (@)
[ Tour2.t
J_SENSE
ouT2 R

MIC2_R
MIC2_L

OUT_RET

Cette embase sert
au branchement des
appareils audio au

panneau audio frontal.

R

I,

N

Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau

frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est inutile
de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».
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Connecteurs du ventilateur
de pompe a eau du chassis
(CHA_FAN1/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 34)
(CHA_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 20)

(CHA_FAN3/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 24)
(CHA_FAN4/WP
4 broches)

(voir p.1, No. 25)
(CHA_FAN5/WP
4 broches)

(voir p.1, No. 31)

NI NI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mére est dotée

de cinqg connecteurs pour
ventilateur de chassis a
refroidissement par eau a

4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
chassis a 3 broches, veuillez le

brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a

4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de

processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe a eau
du processeur
(CPU_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 8)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement
par eau a 4 broches. Si vous
envisagez de connecter un
ventilateur de refroidisseur
d'eau pour processeur a

3 broches, veuillez le brancher
sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 12)

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur d’alimentation
ATX a 24 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a

20 broches, veuillez effectuer
les branchements sur la

Broche 1 et la Broche 13.




Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 3)
(ATX12V2 a 8 broches)
(voir p.1, No. 4)

OO0
D000

Cette carte meére est dotée

de deux connecteurs
d’alimentation ATX 12V a

8 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX &

4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1
et la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable
d'alimentation connecté est
pour l'unité centrale et non
pour la carte graphique.

Ne branchez pas le cable
d'alimentation PCle sur ce
connecteur.

Embase SPI TPM
(SPL_TPM_J1 a
13 broches)

(voir p.1, No. 21)

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module

de plateforme sécurisée),

qui permet de sauvegarder
clés, certificats numériques,
mots de passe et données en
toute sécurité. Le systéme
TPM permet également de
renforcer la sécurité du réseau,
de protéger les identités
numériques et de préserver
lintégrité de la plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TB1 a 5 broches)

(voir p.1, No. 32)

Veuillez connecter une carte
dextension Thunderbolt™
(AIC) a ce connecteur via le
céble GPIO.

*Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE3.

X299 Steel Legend
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Embase LED RVB 1
(RGB_HEADERI a

4 broches)

(voir p.1, No. 30)

(RGB_HEADER?2

4 broches)

(voir p.1, No. 9)

12V G R B

Ces deux embases RVB servent
a connecter le cable d'extension
LED RVB qui permet aux
utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N'installez jamais
le cable LED RVB dans le
mauvais sens ; dans le cas
contraire, le cible peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la

page 38 pour des instructions
supplémentaires sur cette

embase.

Embases LED adressables 1

(ADDR_LEDI a GND
DO_ADDR

3 broches) vouT

(voir p.1, No. 29)

(ADDR_LED2 a

3 broches)

(voir p.1, No. 10)

Ces deux embases LED
adressables servent a connecter
le cable d'extension LED
adressable qui permet aux
utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
Attention : N’installez jamais
le cable LED adressable dans
le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la

page 39 pour des instructions
supplémentaires sur cette

embase.
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Virtual RAID sur embase 1 Ce connecteur prend en charge

de processeur GND Intel® Virtual RAID sur processeur
(VROCI1 a4 broches) +3VSBGND et NVME/AHCI RAID sur

(voir p.1, No. 14) VROC RAID KEY processeur PCIE.

Avec le lancement du produit Intel VROC, il existe trois modes de fonctionnement:

Touche HW requise Fonctions principales

o Intercommunication uniquement (pas de
RAID)

o Gestion des LED

o Prise en charge du branchement a chaud

o Prise en charge RAID 0 des SSD Intel
Fultondale NVMe

Intercommunication Non nécessaire

« Fonctions SKU d'intercommunication

Standard VROCSTANMOD
« RAIDO, 1,10
Premium VROCPREMMOD .
« Fonctions SKU standard
« RAIDS
o Fermeture du trou d'écriture RAID 5
1SS VROCISSDMOD

*Seuls les SSD Intel sont pris en charge.
*Pour plus de détails sur VROGC, veuillez consulter les informations officielles publiées par
Intel.
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1.5 Bouton intelligent

La carte meére dispose d'un commutateur intelligent : Bouton deffacement Clear CMOS,

permettant aux utilisateurs deffacer rapidement les valeurs CMOS.

Bouton Clear CMOS o __ o Le bouton deffacement Clear CMOS
(CLRCBTN1) .‘. permet aux utilisateurs deffacer les
(voir p.3, No. 14) valeurs CMOS rapidement.

ﬁ Cette fonction est uniq t disponible lorsque lordinateur est éteint et son cordon
dalimentation débranché.



X299 Steel Legend

1 Introduzione

Congratulazioni per lacquisto della scheda madre ASRock X299 Steel Legend, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock

di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda
madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in
uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA piil recenti e di supporto di CPU anche sul sito
Web di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

+ Scheda madre X299 Steel Legend ASRock (fattore di forma ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock X299 Steel Legend

+ CD di supporto ASRock X299 Steel Legend

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 1xscheda ASRock SLI_HB_Bridge_2S (opzionali)

+ 4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 2 x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)

71



1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione
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« Fattore di forma ATX

- Supporta la famiglia di processori Intel® Core™ serie X per
il socket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh e
Skylake X)

- Digi Power design

+ Potenzaa 11 fasi

« Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
+ Intel® X299

+ Tecnologia memoria DDR4 Quad Channel
- 8xalloggi DIMM DDR4
« Supporto di memoria DDR4 4200+(OC)*/4000(OC)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/
2800(0C)/2666/2400/2133 non-ECC, un-buffered
* La frequenza di memoria massima supportata potrebbe
variare in base al tipo di processore.
* Per maggiori informazioni fare riferimento
all'elenco dei supporti di memoria sul sito di ASRock.
(http://www.asrock.com/)
« Capacita max. della memoria di sistema: 256GB
« Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
- Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

+ 4 x PCI Express 3.0 x16 slot*
* Se si installa una CPU a 48 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 funzioneranno a x16/x4/x16/x8.
* Se si installa una CPU a 44 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 funzioneranno a x16/x4/x16/x8.
* Se si installa una CPU a 28 corsie, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIES5 funzioneranno a x16/x4/x8/x0.
+ 1alloggio PCI Express 3.0 x1**
« Supporto di AMD 3-Way CrossFireX"" e CrossFireX™**
- Supporto di NVIDIA® 3-Way SLI™ e SLI"**
** 3. Way CrossFireX™ e 3-Way SLI" sono supportati solo con
CPU con 48 o 44 corsie.
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+ 1 Socket M.2 (tastoE), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT
- Contatti dorati 15y nell'alloggio VGA PCle (PCIE1 e PCIE3)

Audio « Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio

Realtek ALC1220)

+ Supporto audio Blu-ray Premium

+ Supporto protezione da sovratensione (protezione completa
ASRock dai picchi di corrente)

- Supporto di Purity Sound™ 4
- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold
- 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale
- NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio

pannello frontale (supporta cufhie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power
- Tecnologia Direct Drive
- Schermatura isolata PCB
- Rilevamento dell'impedenza sulla porta di uscita posteriore
- Layer PCB individuali per canali audio R/L
- Connettori audio dorati

- Connettore audio dorato 15 p

LAN + LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s
+ 1x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
+ Supporto WOL (Wake-On-LAN)
« Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
« Supporto di Dual LAN con Teaming*
* Teaming ¢ supportato su Windows® 10 RS2, RS3 e RS4.
- Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Supporto PXE

1/0 pannello + 2x Porte antenna (sulla mascherina del pannello I/0)
posteriore + 1x porta mouse/tastiera PS/2
+ 1x porta uscita SPDIF ottico
+ 4xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
+ 1xPorta USB 3.2 Gen2x2 di tipo C (20 Gb/s) (ASMedia
ASM3242) (Supporto protezione ESD)
+ 3 xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
+ 2xporta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
+ 1x pulsante per azzerare la CMOS
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Archiviazione

Connettore

« Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori

audio dorati)

+ 8 x connettori SATA3 6.0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID
1, RAID 5, RAID 10,

- Intel Rapid Storage Technology 17 e Intel Smart Response
Technology), NCQ, AHCI e Hot Plug *

*Se M2_1 & occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_1
sara disabilitato.
*Se M2_2 & occupato da un dispositivo M.2 di tipo SATA, SATA3_0
sara disabilitato.

« 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2
PCI Express fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

« 1 xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express
fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel®* Optane™
** Supporto di RAID PCle
** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

+ 1x RAID virtuale su connettore CPU

1 x connettore SPI TPM

+ 1x connettore LED alimentazione e altoparlante

+ 2xcollettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED

+ 2 x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W

+ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima dil A (12 W).

+ 1x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).

+ 5x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole
di sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A
(24W).
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* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1~5/WP sono in grado di rilevare se
¢ in uso una ventola a 3 pin 0 4 a pin.
1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore
alimentazione ad alta densitd)
2 x connettori alimentazione 12V 8 pin (connettore
alimentazione ad alta densitd)
+ 1x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)
1 x connettore Thunderbolt AIC (5-pin)
* La scheda Thunderbolt™ AIC puo essere installata nello slot PCle
abilitato (a seconda del tipo di CPU).
+ 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1 x connettore USB 3.2 Genl tipo C pannello anteriore (hub
ASMedia ASM1074)

Funzionalita + AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
BIOS « Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.1
« Supporto di SMBIOS 3.0
+ Regolazione variabile tensione CPU, DRAM, VPPM, VTTM,
PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Hardware + Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
Monitor telaio/pompa dell'acqua
« Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
« Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
« Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)
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* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione
delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di
strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o
perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio
rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.



X299 Steel Legend

1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper & "cortocircuitato". Se sui pin non & posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”. L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin
i cui pinl e pin2 sono "cortocircuitati” quando un cappuccio del jumper ¢ posizionato su

questi 2 pin.

W @

Short Open

Jumper per azzerare la 12 23
caos oo coa
(CLRMOSI1) Predefinito Azzerare la
(vedere pag. 1, n. 26) CMOS

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare

la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se & necessario azzerare la CMOS dopo
l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo
prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora

e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della
CMOS.

Q Il pulsante per azzerare la CMOS ha la stessa funzione del jumper per azzerare la CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED Collegare il tasto
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 23)

d'alimentazione, il tasto di
ripristino e I'indicatore di stato
del sistema del telaio a questa
basetta in base all'assegnazione

dei pin definita di seguito.
Annotare i pin positivi e negativi
prima di collegare i cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto

Q PWRBTN (tasto d'alimentazione):

dalimentazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
& acceso quando il sistema & in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato
di sospensione $4 o quando ¢é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢ acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del
pannello frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED
dalimentazione, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il
modulo del pannello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei
cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.



Connettore LED
alimentazione e
altoparlante
(SPK_PLEDI1 a 7 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

DUMMY
+5y |

SPEAKER
DUMMY

o
Q

QO

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

Collegare i LED alimentazione e

altoparlante a questo connettore.

Connettori Serial ATA3

(SATA3_0_1:
vedere pag. 1, n. 16)
(SATA3_2_3:
vedere pag. 1, n. 17)
(SATA3_4_5:
vedere pag.1, n. 18)
(SATA3_6_7:
vedere pag.1, n. 19)

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3_0

1 [Ir i

f—1 I——] I——]

i

d e
SATA3_7 SATA3 5 SATA3_3 SATA3_1

I—1

Questi otto connettori SATA3
supportano cavi di trasmissione
dati SATA per i dispositivi
d’archiviazione interni velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.
*Se M2_1 € occupato da un
dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_1 sara disabilitato.

* Se M2_2 ¢ occupato da un
dispositivo M.2 di tipo SATA,
SATA3_0 sara disabilitato.

Header USB 2.0
(USB_5_6 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 28)
(USB_7_8 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)

Ci sono due connettori su
questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.

X299 Steel Legend
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Header USB 3.2 Genl
(USB3_4_5 a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 15)

1
Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND
GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- busp
Vbus

Su questa scheda madre
¢ un connettore. Questa
basetta USB 3.2 Genl puo

supportare due porte.

Connettore USB 3.2 Genl
tipo C pannello anteriore
(F_USB_3_TC1 a 20 pin)
(vedere pag. 1, n. 13)

|

il

USB Type-C Cable

E presente un connettore
USB 3.2 Genl tipo C
pannello anteriore su
questa scheda madre.
Questo connettore

viene utilizzato per il
collegamento di un
modulo USB 3.2 Genl
per porte USB 3.2 Genl
supplementari.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 33)

GND
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

Questo header serve a
collegare i dispositivi
audio al pannello audio

anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
Q chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel

nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull' header audio del pannello anteriore
seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.
E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo

Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.



Connettori ventola pompa
dell’acqua telaio
(CHA_FAN1/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 34)
(CHA_FAN2/WP a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

CHA_FAN3/WPa 4 pin)
vedere pag. 1, n. 24)
CHA_FAN4/WP a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 25)
CHA_FAN5/WP a4 pin)
vedere pag. 1, n. 31)

~ o~ ~ ~ ~

NI NI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di cinque connettori ventola a
4 pin per il raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide

di collegare una ventola telaio
con raffreddamento ad acqua

a 3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola
CPU(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Questa scheda madre &

dotata di un connettore per

la ventola della CPU (Ventola
silenziosa) a 4 pin. Se si decide
di collegare una ventola della
CPU a 3 pin, collegarla al

pin 1-3.

Connettore ventola pompa
dellacqua CPU
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Questa scheda madre &
dotata di un connettore per
la ventola della CPU con
raffreddamento ad acqua a

4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU con
raffreddamento ad acqua a

3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

Questa scheda madre &
dotata di un connettore
di alimentazione ATX

a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a
20 pin, collegarla lungo il
pin 1 e il pin 13.
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Connettore di
alimentazione ATX da 12V
(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)
(ATX12V2 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

R
D000

Questa scheda madre & dotata di
due connettori di alimentazione
ATX da 12V a 8 pin. Per
utilizzare un'alimentazione
ATX a 4 pin, collegarla lungo il
pin 1 e il pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi

che il cavo di alimentazione
collegato sia per la CPU

e non la scheda grafica.

Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Connettore SPI TPM
(SPL_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#

[e)[e][e](e](e)[e] (6]
[®)(e][e](e]

[e][e]

GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

|TFI'M7PIRQ

I
| SPI_TPM_CS#

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro
chiavi, certificati digitali,
password e dati. Un sistema
TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TBI1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 32)

82

Collegare una scheda
aggiuntiva Thunderbolt™ (AIC)
a questo connettore utilizzando
il cavo GPIO.

*Installare la scheda AIC
Thunderbolt™ su PCIE3.



Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 30)
(RGB_HEADER?2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n.9)

12VG R B

Questi due collettori RGB
vengono utilizzati per collegare
la prolunga LED RGB, che
consente agli utenti di scegliere
tra vari effetti di illuminazione
a LED.

Attenzione: Non installare il
cavo LED RGB in senso errato;
in caso contrario, il cavo
potrebbe danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 38
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabili
(ADDR_LED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)
(ADDR_LED?2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 10)

1
GND
DO_ADDR

VOouT

Questi due header LED
indirizzabili vengono utilizzati
per collegare la prolunga LED
indirizzabile, che consente agli
utenti di scegliere tra vari effetti
di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 39
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

X299 Steel Legend
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RAID virtuale su 1 Questo connettore supporta

connettore CPU RAID virtuale Intel® su CPU e

GND
(VROC1 a 4 pin) +3VSBGND RAID NVME/AHCI su PCIE
(vedere pag. 1, n. 14) VROC RAID KEY CPU.

Con l'introduzione del prodotto Intel VROC, ci sono tre modalita di funzionamento:

Tasto hardware richiesto  Caratteristiche principali

« Solo Pass-through (no RAID)

e Gestione LED
Pass-

Non necessario « Supporto collegamento a caldo
through
o Supporto RAID 0 per SSD Intel
Fultondale NVMe

« Caratteristiche SKU Pass-through
« RAIDO, 1,10

Standard VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD e
o Caratteristiche SKU standard

« RAIDS5

- O EENTN G o Chiusura foro scrittura RAID 5

*Solo SSD Intel sono supportati.
* Per ulteriori dettagli su VROC, fare riferimento alle informazioni ufficiali fornite da Intel.
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1.5 Interruttore automatico

La scheda madre dispone di un interruttore intuitivo: Il tasto Cancella CMOS consente agli

utenti di cancellare rapidamente i valori CMOS.

Tasto Cancella CMOS
(CLRCBTN1)
(fare riferimento a

pagina 3, Numero 14)

Il tasto Cancella CMOS consente agli
utenti di cancellare rapidamente i valori
CMOS.

ﬁ Questa funzione é operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X299 Steel Legend, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
Q contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Si esta documentacion sufre alguna modificacion, la versién actualizada estard disponible

en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta

placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté

utilizando. Podrd encontrar las iiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la

CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

+ Placa base ASRock X299 Steel Legend (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock X299 Steel Legend

+ CD de soporte de ASRock X299 Steel Legend

+ 1xescudo panel E/S

+ 1xtarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

+ 4x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

2 x separadores para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma + Factor de forma ATX

CPU - Compatible con la familia de procesadores Intel® Core™ de la
serie X para la toma LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X
Refresh y Skylake X)

- Digi Power design
+ Disefio de 11 fases de alimentacion
+ Admite Intel® Turbo Boost Technology 3.0

Conjunto de « Intel® X299
chips

Memoria + Tecnologia de memoria DDR4 de cuatro canales
+ 8xranuras DIMM DDR4
« Admite memoria sin bufer DDR4 4200+(OC)*/4000(0C)/
3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0OC)/
2800(0C)/2666/2400/2133 no ECC
* La frecuencia de memoria maxima admitida puede variar en
funcion del tipo de procesador.
* Para obtener mds informacion, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 256GB
« Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
+ Contacto 15p Gold en ranuras DIMM

Ranura de + 4 ranura PCI Express 3.0 x16*
expansion * Si instala una CPU con 48 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x4, x16, 0 x8.
* Si instala una CPU con 44 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x4, x16, 0 x8.
* Si instala una CPU con 28 lineas, PCIE1, PCIE2, PCIE3 y PCIE5
funcionaran a x16, x4, x8, o x0.
« 1 xranura PCI Express 3.0 x1**
- Compatible con AMD de tres direcciones CrossFireX ™ y
CrossFireX"™**
+ Compatible con NVIDIA® de tres direcciones SLI™ y SLI™**

™

. T™ . . . .
** CrossFireX " de tres direcciones y SLI' de tres direcciones

son solamanete compatibles con CPU con 48 lineas o 44 lineas.
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Audio

LAN

E/S en panel
posterior

1 x Zécalo M2 (clave E), admite el tipo de médulo 2230 WiFi/BT
Contacto dorado de 15u en ranura PCle VGA (PCIE1 y PCIE3)

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

Compatible con audio Blu-ray Premium

Compatible con proteccién por sobretension (proteccion total

contra picos de ASRock)

Compatible con Purity Sound™ 4

- Tapas de audio Nichicon de la serie Fine Gold

- 120dB SNR DAC con amplificador diferencial

- Amplificador de auriculares de alta calidad NE5532 para
conector de audio en el panel frontal (admite auriculares de
hasta 600 ohmios)

- Entrada de alimentacién pura

- Tecnologia Direct Drive

- Proteccién de aislamiento PCB (circuito impreso)

- Deteccion de impedancia en el puerto de salida posterior

- Capas PCB individuales para canal de audio D/I

- Conectores de audio de oro

- Conector de audio dorado de 15u

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 GigaLAN Intel® I211AT

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccién contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)

Compatible con LAN dual con formacion de equipos*

* La formacion de equipos se admite en Windows® 10 RS2, RS3 y RS4.

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
Admite PXE

2 x Puertos de antena (en proteccion del panel de E/S)

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto de salida SPDIF optica

4 x Puertos USB 2.0 (admite proteccién contra descargas
electrostdticas)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2x2 Tipo C Port (20 Gb/s) (ASMedia
ASM3242) (admite proteccion ESD)

3 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

2 x puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
1 x botén de borrado CMOS
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« Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves /
Entrada de linea / Altavoz frontal / Micréfono (conectores de

audio de oro)

Almacenamiento + 8 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,

+ Intel Rapid Storage Technology 17 e Intel Smart Response

Technology), NCQ, AHCI y conexién en caliente*
*Si M2_1 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_1 se deshabilitard.
*Si M2_2 se ocupa con un dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_0 se deshabilitard.

+ 1x Zobcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite el modulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M
y el médulo PCI Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Zobcalo Ultra M.2 (M2_2) que admite el modulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2260/2280 con clave M y el médulo PCI
Express M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel®
** Compatible con PCle RAID
** Admite unidad de estado solido de NVMe como disco de arranque

Conector 1 x RAID virtual en base de conexiones de CPU
+ 1x Conector SPI TPM
+ 1 x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
+ 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 2 x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5V/3 A (15W) en total
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la
CPU con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.
+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
+ 5x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
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* CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~5/WP se pueden detectar
automaticamente si se usa el ventilador de 3 o 4 contactos.
1 x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector
de alimentacidn de alta densidad)
+ 2 x Conectores de alimentacion de 8 pines y 12V (conector de
alimentacién de alta densidad)
+ 1x Conector de audio en el panel frontal (15 Conector de
audio de oro)
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos)
* La tarjeta The Thunderbolt™ AIC se puede instalar en la ranura
PCle habilitada (dependiendo del tipo de CPU).
2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1xbase de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos
USB 3.2 Genl) (Admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
+ 1x Base de conexiones USB 3.2 Genl de tipo C en el panel
frontal (concentrador ASMedia ASM1074)

Funcion dela + BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de
BIOS usuario multilingiie
+ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.1
+ Admite SMBIOS 3.0
+ Multi-ajuste de voltaje de CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH
1,0V, VCCIO y VCCSA

Monitor de + Deteccién de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
hardware chasis, bomba de agua/CPU, CPU
+ Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU
- Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores
de la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
+ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU
+ Supervision del voltaje: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore de CPU,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

SO « Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certificaciones - FCCyCE

+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de
alimentacion preparada para ErP/EuP)
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* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el

A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas
de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,
incluso, dafiar los comp tes y dispositivos del sist Esta operacién se debe realizar bajo su
propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No imos ninguna resp bilidad por
los posibles daiios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacién muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los
contactos, el puente queda “Abierto”. La ilustracién muestra un puente de 3 contactos cuyo
contacto 1y contacto 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos

2 contactos.

4

W W %

Short Open

Puente de borrado de

1.2 2.3
s mo cm
(CLRMOSI) Predeterminado  Borrado de
(consulte la pag. 1, n° 26) CMOS

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacién. Después de esperar 15 segundos,
utilice un tapa de puente para acortar el contacto2 y el contacto3 en el CLRMOS]1 durante
5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la
BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar

el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado

del CMOS. Tenga en cuenta que la contrasefa, la fecha, la hora y el perfil de usuario

predeterminado serdn eliminados unicamente si se retira la pila del CMOS.

Q El botén de borrado CMOS tiene la misma funcion que el puente de borrado de CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del Conecte el botén de
sistema
(PANELI de 9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 23)

alimentacion, el botén de
restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se
encuentran en el chasis a esta

base de conexiones segtin las
asignaciones de contactos

que se indica a continuacion.
Cercidrese de cuales son

los contactos positivos y los
negativos antes de conectar los
cables.

Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma

Q PWRBTN (botén de alimentacion):

en la que su sistema se apagard mediante el boton de alimentacion.

RESET (boton de restablecimiento):
Conéctelo al botén de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de

forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador
LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador
LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspension $4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. EL
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de
panel frontal consta principalmente de: botén de alimentacién, botén de restablecimiento,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.
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LED de alimentacién y SPEAKER Conecte el LED de

DUMMY
base de conexiones para la DUMMY alimentacion del chasis y el
altavoz s | altavoz del chasis a esta base
(SPK_PLEDI1 de 7 } de conexiones.
contactos) | |

PLED+
(consulte la pag. 1, n° 22) PLED+
PLED-

Conectores Serie ATA3 \ =] ] | Estos ocho conectores SATA3
(SATA3_0_1: son compatibles con cables de
consulte la pag.1, n° 16) =l = datos SATA para dispositivos
(SATA3_2_3: | T [ | de almacenamiento interno

(consulte la pag. 1, N.° 17)
(SATA3_4_5:

consulte la pag. 1, n° 18)
(SATA3_6_7:

consulte la pag. 1, n° 19)

J r
J [r

]
1

SATA3_6 SATA3_4 SATA3_2 SATA3_0

SATA3_7 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

con una velocidad de
transferencia de datos de
hasta 6,0 Gb/s.

*S8i M2_1 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_1 se deshabilitara.

*S8i M2_2 se ocupa con un
dispositivo M.2 de tipo SATA,
SATA3_0 se deshabilitara.

Cabezales USB 2.0

(USB_5_6 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 28)
(USB_7_8 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 27)

USB_PWR
P-

Hay dos bases de conexiones
en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.



Cabezal USB 3.2 Genl
(USB3_4_5 de 19 pines)
(consulte la pag. 1, n° 15)

Dummy IntA_PA_D+
IntA_PB_D+ IntA_PA_D-
IntA_PB_D- GND

GND IntA_PA_SSTX+
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- GND

GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-

IntA_PB_SSRX- busp
Vbus

X299 Steel Legend

Esta placa base tiene
otra base de conexiones.
Esta base de conexiones
USB 3.2 Genl admite

dos puertos.

Base de conexiones

USB 3.2 Genl de tipo C en
el panel frontal
(F_USB_3_TC1 de 20
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 13)

USB Type-C Cable

Existe una base de
conexiones USB 3.2
Genl de tipo Cen el
panel frontal en esta
placa base. Esta base de
conexiones se utiliza
para conectar un
moédulo USB 3.2 Genl
para puertos USB 3.2
Genl adicionales.

Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIO1 de 9
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 33)

D
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

Este cabezal se
utiliza para conectar
dispositivos de audio al

panel de audio frontal.

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para

R

que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual
y en el manual del chasis para instalar su sistema.

. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguien-

do los pasos que se describen a continuacién:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario
que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).
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Conectores del ventilador
de la bomba de agua del
chasis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 34)
(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 20)

(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 24)
(CHA_FAN4/WP de
4-pines)

(consulte la pag. 1, n° 25)
(CHA_FANS5/WP de 4
pines)

(consulte la pag. 1, n° 31)

ENVRNITY

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base incluye cinco
conectores para el ventilador
del chasis para sistemas de
refrigeracion por agua de

4 clavijas. Si tiene pensando
conectar un ventilador

de refrigeracion por agua
del chasis de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Esta placa base contiene
un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de
CPU de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar
un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector para ventilador
de la bomba de agua de la
CPU

(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base proporciona
un conector de ventilador
de CPU de refrigeracion
por agua de 4 contactos. Si
tiene pensando conectar un
ventilador de disipador por
agua de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 12)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion
ATX de 24 contactos.

Para utilizar una toma de
alimentacién ATX de

20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.
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Conector de alimentacion 8 8 Esta placa base contiene dos
ATX de 12V 8%%8 conectores de alimentacién
(ATX12V1 de 8 contactos) 4 ] ATX de 12V y 8 pines.

(consulte la pag. 1, n° 3)
(ATX12V2 de 8 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4)

Para utilizar una toma de
alimentacion ATX de

4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de
que el cable de alimentacion
conectado corresponda a
este CPU y no a la tarjeta
grafica. No conecte el cable
de alimentacion PCle a este

conector.

Conector SPI TPM i Este conector es compatible

(SPI_TPM_J1 de 13 Dymmy con el sistema SPI Modulo
SPI_MOSI
contactos) R|ST# de Plataforma Segura
TPM_PIRQ
M

SOOI (TPM, en inglés), que puede
QlO[O] almacenar de forma segura

(consulte la pag. 1, n° 21)

O|0|O
[e)(e][e)

1

I
Glng'—TPM—CS“ claves, certificados digitales,

RSMRST# o~

SPI_MISO contrasenas y datos. Un

SPI_CSO . .,

SPI_DQ2 sistema TPM también ayuda a

aumentar la seguridad en la red,
protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la

plataforma.

Conector Thunderbolt Enchufe una tarjeta

AIC complementaria (AIC)

(TB1 de 5 contactos) Thunderbolt™ a este conector
(consulte la pag. 1, n° 32) mediante el cable GPIO.

* Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE3.
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Cabezales de LED RGB

Estas dos bases de conexiones

(RGB_HEADERI de 12v.G R B RGB se utilizan para conectar
4 pines) el alargador de LED RGB
(consulte la pag. 1, n° 30) que permite a los usuarios
(RGB_HEADER?2 de elegir entre varios efectos de
4 pines) iluminacién de LED.
(consulte la pag. 1, n° 9) Precaucion: Nunca instale
el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.
*Consulte la pagina 38 para
obtener mds instrucciones
sobre esta base de conexiones.
Cabezales de LED Estas dos cabezales de LED
direccionables GND direccionables se utilizan para
(ADDR_LEDI de \,OUDTO’ADDR conectar el cable de la extension

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)
(ADDR_LED2 de

3 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

LED direccionable que permite
alos usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacién de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable
con la orientacidn incorrecta
ya que, de lo contrario, el
cable puede daiiarse.
*Consulte la pagina 39 para
obtener mds instrucciones

sobre esta base de conexiones.
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RAID virtual en base de 1 Este conector admite RAID virtual
conexiones de CPU GND en CPU de Intel®* y RAID NVME/
(VROCI1 de 4 contactos) +3VSBGND AHCI en CPU PCIE.

(consulte la pag. 1, n° 14) VROC RAID KEY

Con la introduccion del producto VROC de Intel, existen tres modos de funcionamiento:

SKU Clave de HW requerida Caracteristicas clave

o Solo paso a través (no RAID)
o Administracién de LED
Paso a través  No se necesita o Compatibilidad con conexién en caliente
o Compatibilidad con RAID 0 para unidades
de estado solido Intel Fultondale NVMe

« Caracteristicas SKU de paso a través
« RAIDO, 1,10

Estandar VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD X
o Caracteristicas de SKU estandar

« RAIDS5

o Cierre de orificio de escritura RAID 5
1SS VROCISSDMOD

*Solo se admiten tarjetas SSD de Intel.

*Para mas detalles sobre VROC, consulte la informacion oficial publicada por Intel.
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1.5 Interruptor inteligente

La placa base tiene un conmutador inteligente: Botén de Borrado CMOS, que permite a los

usuarios borrar rédpidamente los valores CMOS.

Boton Borrar la memoria
CMOS

(CLRCBTN1)

(consulte la pdg.3, N.o 14)

El botén Borrar la memoria CMOS
permite a los usuarios borrar
rdpidamente los valores de la memoria
CMOS.

ﬁ Esta funcion podra utilizarla tinicamente cuando apague su ordenador y desconecte la

corriente.
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1 BBepeHne

Brarojapym Bac 3a mpuobpeTeHne Hafie)XHOIT MaTeprHCKoit miatsl ASRock X299 Steel
Legend, BblrryckaeMoli 101 TOCTOSIHHBIM CTPOIMM KOHTporieM KoMmaunu ASRock. 9ra
MaTepUHCKasi I1ata obecredrBaeT BEMMKOMEHYIO IPOU3BOAUTEIBHOCTD Y OT/INYAeTCS
HaJIe)KHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanmsimu komnanun ASRock B
OTHOILEHNY Ka4eCTBa U I0/ITOBEYHOCTH.
Ilo npu%uHe 06HO8IEHUS xupaxmepucmuic cUcmemHoL naamvl U nPOZ‘DaMMHDZO
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosiujeii 00KymMeHmau mosxcem 6vimo usmereHo 6e3
npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu usmeHeHUU CO0EPIUMO20 HACMOAULE20 DOKYMEHMA
e20 06Ho87IeHHAsA Bepcus Gydem docmynHa Ha eeb-catime ASRock 6e3 npedsapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6xo0uUMOCMU MeXHUHeCKOU NO00ePHKU, C6A3AHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamotl, nocemume 8e6-caiim u HAiIOUMe HA HeM UHPOPMAULIO 0 MOOENIU UCNONL3YeMOIL

samu mamepurckoti nnamot. Ha 6e6-caiime ASRock makse MoxHO Hatimu camblil nocneoHut
nepeuerv noddepiucusaemoix VGA-kapm u I[I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ MarepnHckas mara ASRock X299 Steel Legend (popm-dakrop ATX)

+ Kpatkoe pykoBoscTBo 1o ycranoBke ASRock X299 Steel Legend

+ Juck ¢ ITO ms ASRock X299 Steel Legend

+ 1 9KpaH maHe/y C MOPTaMy BBOJA-BBIBOJA

+ kapra ASRock SLI_HB_Bridge_2S - 1 wrT. (mpro6peTarorcsi OTAeIbHO)

+ 4 xabens nepenaun fanusix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTaroTcst OTAEIBHO)
+ 3 BuHTa 15 c10TOB M.2 (Ipno6peTaroTcs OTAEIbHO)

+ 2 croiika i rHesfa M.2 (mpro6peTaioTcs OT/AeIbHO)
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1.2 TexHn4YecKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

+ ®opm-dakrop ATX

« Tlomaepxxa mporeccopos cemeiictsa Intel® Core™ cepmm X
st cokera LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh u
Skylake X)

« Digi Power design

« Cucrema nuranus 11

- Iloppepxusaercs rexHosorus Intel® Turbo Boost Max 3.0
« Intel® X299

» YernipexkananbHasa namsaTb DDR4

« 8ruesma DDR4 DIMM

« Iloppepsxka momymnest mamaTn DDR4 4200+(O0C)*/4000(OC)/

3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/
2800(0C)/2666/2400/2133, 6e3 ECC, nebydepusoBanHoi
TaMSATI

* MakcymasbHast IOAgepXK1BaeMast 4aCTOTa IaMATI 3aBYUCUT
OT THIIa IIpOLieccopa.

* [lononHuTenbHast nHGopMaLyst npepcrasieHa B Cryicke
coBmectumort mamsit (Memory Support List ) Ha Be6-caiite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

+  MaxkcumanpHsit 06bsem O3Y: 256 I'b

+ Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« Ilosonouennsie (15 MKM) KOHTaKTHI ¢710T0B DIMM

« 4 cnoros PCI Express 3.0 x16*
* B cygae mcnonbsosanmsa LT ¢ 48 muamavn cnoter PCIEL/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 6ynyT paboTarhb B pexumax x16/x4/x16/x8.
* B cryyae ucnonbsosanns U1 ¢ 44 muauamu cnoter PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 6yayT paborarhb B pexkumax X16/x4/x16/x8.
* B cnyvae ucnonbsosanus LI ¢ 28 nuuanamu cnotsl PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIE5 6yayT paboTtarhb B pexxumax x16/x4/x8/x0.

+ 1 xcmor PCI Express 3.0 x1**

« Tlomnepxka AMD 3-Way CrossFireX™ u CrossFireX™**

- Toppepxxka NVIDIA® 3-Way SLI™ 1 SLI™**
** Pexknmpl 3-Way CrossFireX™ u 3-Way SLI™ nopnepxusatorcs
TO/IbKO 1pu ycnonbsosanuy LI ¢ 48 nnm 44 muHnamn.
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+ 1 cmor M.2 (xmrou E) g mogyns WiFi/BT tuma 2230
« Ilosonouennsie (15 mxm) KoHTaKkThI c10TOB PCle (PCIEL n
PCIE3) i1 BueokapT

3ByK + 7.1-xaHa/bHbII 3BYK BbicOKOI yeTkocT HD Audio ¢ 3amuroii
naHHBIX (aymuokoziek Realtek ALC1220)
« Iloppepxka Premium Blu-ray Audio
«+ 3awnra or nepenanpsokenus (ASRock Full Spike Protection)
« Tloppepsxa Purity Sound™ 4
- Konpencaropsl i ayamnocucrem cepuu Nichicon Fine Gold
- 120 gb SNR DAC ¢ nuddepeHnnanbHbIM ycunnTenem
- IlepBoxnaccublit ycunutenb NE5532 11 HayIHUKOB y
aymopasbema I IepeHeil maHemu (IOIep)KIBAOTCA
HAYIIHUKM C COPOTHBIeHNeM 710 600 Om)
- CrabunMsupOBaHHBII BXOJ IUTAHNS
- Texnonorus Direct Drive
- Vzonupyiomiee sKpaHMpOBaHIME T1€YATHOIA II/IAThI
- Ompepenenne COPOTYBIEHVA HATPY3KM, TIOK/TIOUEHHON K
TBIJIOBOMY BBIXOJLY
- OrjienbHbBIE CTTOM TIEYATHON IIATHI JIAA 1IEBOTO M IIPABOTO
ay/IMOKaHa/IOB
- ITo3omo4yeHHbIe KOHTAKTHI Ay/1OPAa3bEMOB

- - Ilo3onoyennslit aypyopasbeM (15 MkM)

LAN « Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6muT/c
+ 1x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
« IloppepxuBaercs npo6ysxpeHue 1o JIBC
« MonnuesammTa 1 3alMTa OT NIEKTPOCTATUYECKIX PA3PAIOB
« Tlonmepxxka aByx JIBC ¢ dyHKImeit rpynnupoBaHms™
* Ipynmuposanue nopgepxusaercs B Windows® 10 RS2, RS3 n RS4.
« Tonpepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Ilomnepxxusaercsa PXE

TbinoBble + 2 aHTEHHBIX OpTa (Ha ITAHE/N C IOPTAMIU BBOJA-BbIBOJIA)

nopTbl « 1 moprt PS/2 pna mpimm/KmaBuaryps

BBOAA- « 1 onruuecknit Borxoy SPDIF

BbiBOAA + 4 nopra USB 2.0 (c 3aIUTOIT OT 9/IEKTPOCTATIIECKIX
paspsoB)

+ 1 mopr USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 I'6ur/c) (ASMedia
ASM3242) (c 3ammuToit OT 97eKTPOCTATUYECKUX PA3PS/OB)

+ 3 moptoB USB 3.2 Genl (c 3a1uToit OT 9/IeKTPOCTATUYECKIX
paspsoB)

« 2 mnopra RJ-45 pst JIBC ¢ muaankaropom (ACT/LINK 1 SPEED)

1 kHomKa cOpoca Hactpoek CMOS
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3anoMmuHalowme
yCTpOMCTBa

Pasbembl

+ Paszpemsr HD Audio: toiossie AC / nenrpanbaas AC /
cabBydep / muneitnblit BXop / pponTanbHbie AC / MuKpopon
(11030/109€HHbIE KOHTAKTHI)

» 8 mopra SATA3 co ckopocThio epefaun faHHbIX 6,0 [ouT/c,
nopzepxkka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,

« rtexnonorun Intel Rapid Storage 17 u TexnHonmoruu Intel Smart
Response), NCQ, AHCI n «ropsi4ero» mHogkmodeHns*

* Ecmn cnot M2_1 3anHAaT ycrpoiictsom M.2 Tuma SATA,
nnrepdeitc SATA3_1 6yzeT OTK/IIOUEH.
* Ecim cnot M2_2 3anAT ycTpoiictBoM M.2 Tuma SATA,
unrepdeiic SATA3_0 6ymeT OTK/IIOUEH.

+ 1 cmor Ultra M.2 (M2_1), nogaep>xuBaet Mogynib M.2
SATA3 Tumna 2230/2242/2260/2280/22110 ¢ nporrycKHOo
croco6HOCTBIO 6,0 T'6/C 1 MOmynb M.2 PCI Express 1o Bepcun
Gen3 x4 (32 T6/c) ¢ kmouom M. **

+ 1 cnor Ultra M.2 (M2_2), nogaep>xuBaercs MOfynb M.2
SATA3 ¢ xmogom M tima 2260/2280 ¢ IporrycKHOI
croco6HoCTBIO 6,0 T6MT/C M MOTYML M.2 PCI Express io
Bepcyn Gen3 x4 (32 I'6ut/c)**

** Iopmep>xuBaetcs TexHomorus Intel® OptaneTM
** IMoppepxupaerca PCle RAID
** [lopmep>X1BaTCA B KauecTBe 3arpy3ounbix SSD-mucku uma NVMe

« 1 xonopaxa na BuptyanbHoro RAID-kontponnepa na II1

« 1 komopgka SPI TPM

+ 1 KOTIOAKA CBETOAMOLHOTO NHAMKATOPA IINTAHNS U
KOPITyCHOT'O JTHAMMKa

« 2 KOJIOAKM IS TIOAK/II0UeH s cBeTopmoguoi RGB-niogcBeTkmn
* Tlopaep>xuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTbIO o 36 BT).

+ 2 KOJIOAKM afipecyeMoli CBEeTOAMOHOI IIOACBETKI
* Tlopaep>KuBaeTcs CBeTORMOAHASA eHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIHOCTbIO 1o 15 BT).

+ 1 pasbeM /11 BeHTWIATOpa oxaxkeHus L1, 4-KOHTaKTHBII
* PazbeM IIpOLIeCCOPHOTO BEHTU/IATOPA IO PXKIBAET
BEHTIIATOP € NOTpeb/sieMbIM TOKOM He 6ormee 1 A (12 Br).

o 1 pasbeM 1A BeHTI/I}lHTOPa nmm BOJ:[F{HOIU/I IIOMIIbI BOJAHOI'O
oxnaxerns LITT (4-KoHTaKTHBII) (CMapT-peryisarop
CKOPOCTH BEHTU/IATOPA)

* PagbeM 114 IIPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA M/IN
BOJISIHOJ ITOMIIBI IIOJIiePXKIBAET BEHTUISTOP € HOTPEO/IsieMbIM
TOKOM He 6ornee 2 A (24 Br).

+ 5 pasbeMsl I KOPITYCHOTO BEHTH/IATOPA V1M BOJSHON IIOMITBI
(4-KOHTAKTHBII) (CMAapT-PeryIAaTOp CKOPOCTH BEHTUIIATOPA)

* PagbeM 1A IIPOLIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA MIIN
BOJISIHOJ ITOMIIBI IIOJIiePXKIBAET BEHTUISTOP € OTPEO/IsieMbIM
TOKOM He 6ornee 2 A (24 Br).
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* IIna pasvemos CPU_FAN2/WP u CHA_FAN1~5/
WP aBroMaTudecku onpepensieTcs TUI HOFKII0IeHHOTO
BEHTUIATOPA: 3- MU 4-KOHTAKTHbII.
+ 124-xoHTaKTHBIX pazbeM nutannsa ATX (BricokonmoTHbII
pasbeM IUTaHuA)
2 8-KOHTaKTHBIX pasbeMa nutanus 12 B (BbICOKOIIOTHBII
pas3beM IUTAHMA)
+ 1 ayamopasmbeMm I TIepefiHelt maHemy (030/104eHHbIe
KOHTaKTbI ay[uopasbema, 15 MKM)
« 1 AIC-paszpem Thunderbolt (5-koHTaKTHBII1)
* ITnary Thunderbolt™ AIC MOXXHO yCTaHOBUTD B @KTVBHBIII CTIOT
PCle (8 3aBucumocTu ot tuma LIIT).
+ 2 xonmopxu USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3auuroit ot
9/IEKTPOCTATUYECKUX Pa3psiioB)
+ 1 xonoaxa USB 3.2 Genl (2 mopta USB 3.2 Genl) (c 3amuroit
OT 97IEKTPOCTATUYECKIX Pa3PsLOB)
« 1 xomopxa msa nopra USB 3.2 Genl Type C na nepepueit
maHenu (koHieHTpaTop ASMedia ASM1074)

MapameTpbi + AMI UEFI Legal BIOS ¢ noamep>kKoit MHOTOA3BI9YHOTO
BIOS rpaguyeckoro nHTepderica
« Tloppmepsxka dynkumit npobysxaenus mo crangapry ACPI 6.1
+ Ilommep>xxa SMBIOS 3.0
+ Perymposxka manpspxennit 11T, DRAM, VPPM, VITM, PCH
1,0 B, VCCIO, VCCSA

KouTponb + Konrponb Temnepatypsr: Bentunsarop LI1; Beatunsarop umm
nomrta BogsgHoro oxnaxgenys LIT; BenTuiarop v moMma
BOJISTHOTO OXJIXK/JeHVA KOpITyca

+ Taxomerp: Bentunarop LII; BeaTunarop uan nomma
BojsAHOTO oxMaxeHus LTI, BentunAarop nay nomma
BOJISTHOTO OXJIXK/IEeHVS KOPITyca

+ BecirymHas pabora (C aBTOMAaTU4eCKOIl peryInpoBKoil
CKOPOCTI/I Bpame}ms{ B 3aBVICMIMOCTU OT TeMnepaTypr
LIII): Bentunarop LIT; Bentunarop wim nomma BOAsHOIO
oxnaxzaenn LIT; BeRTURATOp May nomia BOfiAHOTO
OXJTXKTIeHNs KOpITyca

o6opyaoBaHuA

+ Perynmuposka ckopoctu Bpamenus: Beatunarop LIT;
BenTunaTop way nomna BopAgHoro oxaaxaenns LIT;
BenTunaTop may nomma BoIAHOTO OX/IaXK/IeHNA KOpITyca

+ Konrponp Hanpsokennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Hanpsxenne
appa III, DRAM, PCH 1,0 B, VCCIO, VCCSA

OnepauuoHHble + Microsoft® Windows® 10 (64-paspsinast)
cucTembl
Cepudumkayna - FCC,CE

« Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heobxomum 610K IMTaHuS,
cooTBeTcTBYOmMIt cranaapry ErP/EuP)
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i1 UM ueil 00 U30enuLU MOIHO 03HAKOMUMbCA HA Be0-cailme: http://www.asrock.com

*C dono,

Credyem yuumvieam, 4mo paszon npoueccopa, 6Kaou4as usmerenue nacmpoex BIOS,

npumenenue mexuonozuu Untied Overclocking u uc uHCMpy P

ii, conpsiiceH ¢ onpeo m puckom. Paszon npoueccopa moscem

UMBLX NPOU.

CHUBUMb CMABUILHOCMb CUCMEMDbL U adce NPUBECHIU K NOBPEHOEHUIO ee KOMNOHEHMO8 U
a Ha cobc i pUcK u

yempoiicme. Paszon npoyeccopa ocyuec
3a cobcmeennuiii cuem. Mot He Hecem ™My 3a Holil yuiepo, 6ol

paszonom npoueccopa.



X299

1.3 YcTaHOBKa nepembluek

YcraHoBKa TII€pEeMbIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HpI/I YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIIa9Ka
Ha KOHTAKTBI II€pEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TI€peMbIYKa-KOJIIIA490K Ha KOHTAKTbI

HE YCTaHOBJ/IEHA, IIEPEMbIYKA «Pa30OMKHYTa». Ha PUCYHKE ITOKa3aHa 3-KOHTaKTHas
II€peMbIdKa C 3aMKHYTbBIMI KOHTAKTaMI 1lu2 IIpM YCTAaHOBKE Ha HUX ME€PEMbBIIKI -

KOJIIma4ykKa.

-

w
o
(o)

t

Short Open

ITepembruxa c6poca 1.2 2.3
nactpoex CMOS x©) E e o
(CLRMOS1) ITo ymomyanmio C6poc HacTpoek
(cm. ctp. 1, Ne 26) CMOS

CLRMOSI ncronbayetcs ans yganerns ganasix CMOS. Yto6s1 cOpocuTsd n 06HYINTH
IapaMeTpbl CHCTEMbI Ha HACTPONKM MO YMOTYAHNUIO, BBIK/TIOUNTE KOMITBIOTED I
U3BJIEKUTE OTK/TIOUNTE Kabe/b MMTaHNUA OT NCTOUHMKA IUTAHUA. BeDkuTe 15 cekyHz
U HIePeMbIYKOIT 3aMKHITe KOHTAKThI 2 11 3 Ha CLRMOS] Ha 5 cexyHz. He copacbiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6roBnerns BIOS. ITpn HeobxopuMocTy cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6HoBeHns BIOS cHadana mepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/TIOYNTE KOMIIbIoTep Iepef copocom HacTpoek CMOS. YuruTe, 4TO Mapoinb,
JiaTa, BpeMs ¥ MpouIb MOIb30BATEIA 10 YMOTYAHMIO COPACBIBAIOTCSA TONMBKO B TOM
cmydvae, ecru usByedb 6atapero CMOS.

Ipedrasnauenue KkHonku c6poca nacmpoex CMOS ananozuuro npedHasHaeruo
nepemviuku copoca Hacmpoex CMOS.

1L
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1.4 Konogku u [Pa3beMbl, PaCnOJIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON
nnarte

Pacnonoscervle Ha cucmemHoil naame KonooKu MPaS'beMbl HE siensiromes nepeMmeaMuA
HE ycmauasnusaﬁme HA MU KOTOOKU U pasvemvl nepemvl4KU-KONNAUKU. Yemanoska
nEPEMb[HeK-KﬂﬂnaHKOB Ha IMu KonooKu MPaS'beMbl Modxem 8vl3samnv Heycmpuuumoe
noepembeuue CUCMEeMHOTL NAambl.

Konopgka cucremnoin

TIaHenmn

(9-xonrtakTHas, PANELI)
(cMm. cTp. 1,Ne 23)

IMopxnrounTe pacrnono>xeHHbIe
Ha KOpITyce KHOIIKY IIMTaHu,
KHOIIKY IIepe3arpysKin 1

VHAVKATOP COCTOAHMSA CHCTEMbI

K 3TOJ KOJIOfIKE B COOTBETCTBUM

C Ha3Ha4YeHNeM KOHTaKTOB,
npuBefieHHbIM HyKe. [lepen
TIOAK/TI0UEHEM Kabereit
OIpefiennTe TIONOKUTENbHbII 1

OTpI/[LLaTETIbHHﬁ KOHTAKTBhI.

PWRBTN (xnonka numanus):
Iookniouenue KHONKU NUMAHUS, PACNOTONEHHOL HA hepedHetl naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb cnocod BuIK/IOUEHUS CUCEMbL NPU HANCAMUL KHONKU NUMAHUS.

RESET (xnonxa c6poca):

Iookniouenue KHonKu c6poca, pacnonoieHHol Ha nepedHeil naxeny Kopnyca.
Haxcvmume kHonky c6poca, 4mobvl nepe3anycmumo KoMnvlomep, eciiu OH 3a8Uc U
HOPMaﬂbelli nepesanyck HEBO3MOMEH.

PLED (c it uHOUKAMop cucmemvl):

Tlookntouenue UHOUKAMOPA COCIMOSHUS, PACHOTIONEHHO20 HA nepedHetl naHenu Kopryca.
Ceemoduoonblii uHouxamop zopum, Kozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema
HAX00Umcs 8 pexcume oxcudanus S1/83, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema Haxooumcs
8 pexcume ocuoans S4 unu evikouena (S5), ceemoouod He opum.

HDLED (ceemo0uo0nbiii uHOUKamop pabomvi #ecmrozo 0UcKa):

Tlooxnouenue c6emoouo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCHK020 OUCKA, PACNONIONEHHO20
Ha nepedreii naenu. CéemoouodHvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a HecmKuil OUCK
BbINONIHAEM cHUmMbvléaAHUE UIU 3ANUCH aaHHle.

Ilepednss naneny moxem Gvimp pasHoii Ha pasnblx kopnycax. Ha nepedueii nanenu
PAcnonoNcensl KHONKA NUMAHUS, KHONKA Nepe3anycka, UHOUKArmop numaus, UHOUKamop
pabomot secmko2o ducka, Ounamux u m.o. Ipu nooknoueHuu nepedHeil naxenu K smoii
K0n00Ke nodKtoUalime npo60da K COOMBEMCMEYIOUUM KOHMAKMAM.



Konopxa cBeTOIMOIHOTO SPEAKER I[IpenHasHadeHa s
DUMMY
VHAVKATOPA IIUTAHUS U DUMMY MOJIK/IFOYEHVS CBETOMOHOTO
AMHAMUKa KOpITyca sV , MHJIMKATOPa MUTAHUS U
(7-xoHTakTHas, SPK_ . 8 JMHaMMKa KOpITyca.
PLEDI1) | |
PLED+
(em. cTp. 1, Ne 22) PLED+
PLED-
Paspemsr Serial ATA3 o, =] ] - 1 mwecth BoceMb SATA3
(SATA3_0_1: g g IIpe/iHa3HAYEeHbI /I
< |L| [L| <
cm. cTp. 1, Ne 16) o ==« noaxarodeHns kabeneit SATA
(SATA3_2_3: :I T [ zl BHYTPEHHMX 3aIlIOMIHAIOIINX
cm. crp. 1, Ne 17) E E YCTPOJICTB JiIs Iepefiaun
(SATA3_4_5: o = =lo JIAHHBIX CO CKOPOCTBIO J10
< = OO
cm. cTp.1,Ne 18) 2' gl 6,0 T6/c.
(SATA3_6_7: '<T: b * Eciu cnotr M2_1 3aHAT
cm. cTp.1,Ne 19) e == ycrpoitctBom M.2 tuma SATA,
il T [ :I unrepgeitc SATA3_1 6yger
g =
= b~ OTKJIHOYEH.
o=l =l v
* Ecnu cmor M2_2 3aHaT
ycrpoiictBoM M.2 Tuma SATA,
nnrepgeitc SATA3_0 6yger
OTKJIFOYEH.
Komogku USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHckoit mare
B

(9-xonrakrtHast, USB_5_6)
(M. cTp. 1, Ne 28)
(9-xonrakrtHast, USB_7_8)
(em. cTp. 1, Ne 27)

P-
USB_PWR

MMeeTCsI IBe KOTOMKIA.
Kaxxmas xomogka USB 2.0

MOAIZep)KUBAET IBa IOPTA.

X299 Steel Legend
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Kononxu USB 3.2 Genl . Ha marepunckoit mare

Dummy IntA_PA_D+

(19-xoHTaKTHas, ntA_PB_D* N'APAD- MMeeTCsl OfHA KOJOJKa.
IntA_PB_D- GND
USB3_4_5) GND IntA_PA_SSTX+ Ora konopka USB 3.2
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
(em. ctp. 1, Ne 15) IntA_PB_SSTX- oNo Genl noggep>xuBaer
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX- Ba HopTa.
IntA_PB_SSRX- busp

Vbus

Konopxa s nopra
USB 3.2 Genl Type C Ha

Ha marepunckoii niare

TIpefycCMOTpE€Ha OfHA

]
T

niepesiHelt maHemn Kosopika iyt mopra USB
(20 xonrakToB, F_USB_3_ 3.2 Genl Type C na
TC1) nepegHe maHem. Jra

(cm. cTp. 1, Ne 13) USB Type-C Cable KOJIOffKA VMCIIO/Ib3yeTCA

UL TIOZK/TI0YeH A
mopynsa USB 3.2 Genl

C JOMMO/THUTE/IbHBIMU

nopramu USB 3.2 Genl.

Aynmokonopxa IepeHeit N esence# ra KomoaKa
MIC_RET
MaHemm ‘ "ourinm npeiHa3HaYeHa
(9-xonrakroB, HD_ O[O Jo UL IO K/TIOYEHU ST
AUDIOLI) ! T C‘? ?oum . Ay/IOYCTPOJICTB K
(em. cTp. 1, Ne 33) OUJ@SERNSE nepeHent ayinonaHesnn.
MIC2 R~
MIC2 L

1.

&

Ayouocucmema 6vicok020 pazpeuieHus noddepiucusaem GyHKUUI0O Pacno3HABAHUS PA3veMA,
HO 07151 € NPABUNLHOLL PAGOMbL HE06X00UMO, UMOBbL NPOBOO NAHENU KOPNYCa no00epHUsan
nepedauy cuenanos HDA. MIncmpyKuuu no ycmanoeKe CUchemvl CM. 8 ImMOM PyKosoocmee
u pyxosodcmee Ha Kopnyc.

. IIpu ucnonvsosanuu ayouonarenu AC'97 nodknwouume ee k ayouokonooxe nepeoretl

nawenu, Kax ykasaxo oasnee:

A. ITooknwouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Iooxmouume Audio_R (RIN) xk OUT2_R, Audio_L (LIN) xk OUT2_L.

C. Hookmouume npoeod 3asemnenus (GND) k konmaxmy sasemnenus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3ytomcs monvko ons aybuonanenu B8bICOK020
paspewenust. Ipu ucnonvzosanuu ayouonanenu AC’97 ux nodKmoUamv e Hyj#Ho.

E. UYmo6ot akmusuposamv nepedHuti mukpodon, nepeiidume na éxnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomxocmp 3anucu).



PazbeMbl J1s1 BEHTWISATOPA
VIV TIOMIIbI BOJISTHOTO
OX/TXK/IeHMA KOpITyca
(4-xonrtaktHbit CHA_
FAN1/WP)

(cm. ctp. 1,Ne 34)
(4-xonrtakTHbIi CHA_
FAN2/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 20)

(4-xourakthbiit CHA_
FAN3/WP)

(cMm. cTp. 1,Ne 24)
(4-xonrtakTHbIi CHA_
FAN4/WP)

(em. cTp. 1,Ne 25)
(4-xonrakthbiit CHA_
FAN5/WP)

(cm. cp. 1,Ne 31)

FNJTON NI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

IlaHHas cCTeMHas

/1aTa OCHAIIleHa IIATHI0
4-KOHTaKTHbIMU pagbeMaMu
BEHTU/IATOPOB /I CUCTEMBI
BOJISTHOTO OXJTQXKIEHUS
KOpITyca. 3-KOHTaKTHYI0
CHCTEMY BOJIAHOTO
OXJTaXKJIEHNA KOpITyca
ClIeflyeT IMOJK/IIOYaTh K
KOHTaKTam 1-3.

Pasbem BeHTHMIATOpA
OXJTOKZIEHNS IIpolieccopa
(4-xonrakra, CPU_FAN1)
(cm. cTp. 1,Ne 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

ITa MaTepuHCKasA

IU1aTa CHabXKeHa
4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM
TV MAJIOITYMAIIETO
sentunsaTopa LI1. Ecnu Bbi
cobupaeTech MOAKIIOUNTD
3-KOHTAKTHbBI BEHTU/IATOP
OXJTa)KJIeHMsA TIPOIeCCopa,
TIOAIKTIOYAliTe ero K
KOHTaKTam 1-3.

PasbeM [yIst BEHTU/ISTOPA
VTV TIOMIIbI BOJITHOTO
oxnmaxaenns LIT
(4-xonrtaktHbit CPU_
FAN2/WP)

(em. cTp. 1,Ne 8)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

JlaHHas MaTepUHCKas IJIaTa
OCHaIlleHa 4-KOHTaKTHBIM
Pa3beMOoM I CUCTEMBbI
BOMIsIHOTO oxmakaeHus LITT.
3-KOHTAaKTHYIO CUCTEMY
BOJISTHOTO OXJTQXK/I€HUSI

LIII cnemyer nogK/m09aTh K
KOHTakTam 1-3.

Pazpem mutanus ATX
(24-xonrakra, ATXPWRI)
(cm. cTp. 1, Ne 12)

OTa MaTepMHCKas IjlaTa
OCHallleHa 24-KOHTAaKTHBIM
pasbpemoM muTaHua ATX.
Yro6bl UCIIONB30BATH
20-KOHTaKTHBIN pa3beM
mutanua ATX, mogkiounte
ero BJO/Ib KOHTaKTa 1 1
KOHTaKTa 13.

X299 Steel Legend
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Paspem mutannsa ATX 12 B 12 00 24
(8-xonTakTOB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 3)
(8 konrtakToB, ATX12V2)
(cm. cTp. 1, Ne 4)

OTa MaTepMHCKasg

ny1ata cHabKeHa IByMs
8-KOHTaKTHBIMU pPa3beMaMy
nmurtanusa ATX 12 B. Yro6s
JICIIO/Tb30BATh 4-KOHTAKTHBIN
paspem mnTtanuAa ATX,
MOJIK/TIOYITE €r0 BIO/Ib
KOHTAaKTa 1 ¥ KOHTaKTa 5.
*Bunmanne! Yéegurecs,
YTO MOJAKIIYEHHDIIT Kabennb
NUTAHNA NpeTHA3HAYEH I
II, a He 1A BUAEOKAPTHI.
He nmogxnouaiite kabenn
nutanna PCle k aTomy
pasbemy.

kononka SPI TPM SPL,SD;B
(13-xonTakTHasA, SPI_ D“NCT%SPI -
TPM_J1) ;T,T#
TPM_PIRQ
(em. cTp. 1, Ne 21) SO
1[Q]o]o]o[o]o
| 5L|7TPM7CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

roT pasbeM obecreunBaeT
TOepXKKY cuctembl SPI
Trusted Platform Module
(TPM), xoTopas crioco6Ha
obecreunTh HafleKHOEe
XpaHeHue KIToveit, 1udppoBbIx
cepTuUKaTOB, IAPOTIEN 1
mauubix. Cructema TPM takoke
TIOBBILIAET YPOBEHD CETEBOI
6€30I1aCHOCT, 3aLIMIIAeT

11 pOoBbIe UAEHTUPUKATOPDI
n o6ecreunBaeT [eI0OCTHOCTh
1aTHOPMBL.

Pasbem Thunderbolt AIC
(5 kourTakros, TB1)

(cm. cTp. 1, Ne 32)

TTopxmounTe
PaCIIMPHUTEIbHYIO IUIATY
(AIC-kapry) Thunderbolt™ x
JIAHHOMY Pa3beMy C OMOII[bIO
nnrepdeiicHoro GPIO-kaberns.
*YcTaHoBuTe
paclIMpUTENbHYIO II/IATY
Thunderbolt™ B cnor PCIE3.



Konomku s 1

ITH [iBE KOJIOAKY ISt

TIOJK/TIOUEH M 12v.6 R B RGB-1071cBeTKY CIIy>KaT AJIst

CBETOMIMOTHON TOJIK/II0YEHMA YITTMHUTETbHOTO

RGB-nofcBeTkm. Kabesss CBETOMMOHON

(4-KOHTaKTHBIIA, RGB-nopcserkn, KoTopas

RGB_HEADER1) M03BOJIAET Peann3oBarh

(em. cTp. 1, Ne 30) pas/In4YHbIe CBETOBBIE

(4-KOHTAKTHBIN, 3¢ dexTsL.

RGB_HEADER2) Buumanne! Kareropmueckn

(em. ctp. 1, Ne 9) 3anpenaeTcs NOAKI0YaTh
KaGenb CBeTOMOIHON
RGB-nojpcBeTkM ¢
HapylIeHueM NONAPHOCTH,
TaK KaK 3TO MOKeT IPUBeCTH
K €ro HOBPEX/IeHIO.
* IlortoTHUTENTbHBIE CBEIEHMS
00 MCIIONIb30BAHMM ITON
KOJIOJKM CM. Ha cTp. 38.

Konopxu agpecyemort 1 I9Tu [1Be KOMOIKY IS

CBETOJMOTHO TTOICBETKI GND aJpecyemoii CBETO/IMOIHOI

(3 xonrakTa, ADDR_ VOUDTO’ADDR TIOJICBETKY CITy>KaT J/Isk

LED1)

(em. cTp. 1, Ne 29)

(3 xonTakTa, ADDR_
LED2)

(em. cTp. 1, Ne 10)

MOAK/ITIOYEeHU A yI[III/IHI/[TeIIbHOI‘O
Kabesrs afipecyeMoit
CBETOJMOJHOI TTOJICBETKI,
KOTOpasi T03BOTISIET
peannsoBarh pasninyHble
cBeToBbIE 3 PEKTHI.
Buumanne! Kareropmyueckn
3anpenaeTcs MOJKI0YATh
Kabenp agpecyemMoit
CBETOMOHOI MOACBETKHU C
HapymeHMeM IIO]ISIPHOCT]/[,
TaK KaK 9TO MO>KET IPUBECTH
K €TI0 OBPEXAEHIIO.

* IlortoTHUTE/TbHBIE CBEIeHMS
00 MCIIONIb30BAHMM ITON

KOJIOJIKM CM. Ha cTp. 39.
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Komopaxka st 1 ITOT pazbeM MOJIePKIBAET

BupTyanbHoro RAID- GND BupTyanbHbIii RAID-KoHTpOIIED
KoHTposnepa Ha IIT +3VSBGND Intel® va IITT 1 RAID-koHTpO/IEp
(4 KOHTAKTOB, VROCI) VROC RAID KEY NVME/AHCI na mnue PCIE LU_[

(cm. cTp. 1, Ne 14)

Bnaropaps ucrons3osanmio Texuosnornu Intel VROC noapsep>knBaioTcs Tpu peskuma paboTsr:

TpebyeTca annapaTHbIi

SKU OcHoBHble GyHKLUN
Koy byhkuy
o Tonbko ckBosHOII pexxnm (6e3 RAID)
. o YmpaBieHye NHAMKaTOpaMu
CKBO3HOM
He tpebyetcs o Tlopnepikka «ropA4ero» MOAKII09eH N
pexnm

o Tloppmeprxka RAID 0 g SSD-
nakonuTeneit Intel Fultondale NVMe

o OYHKIMY CO KITIOYOM JI/IsL CKBO3HOTO
Cranpaptaenii - VROCSTANMOD pexnMa
« RAIDO, 1,10

[Tpemuym VROCPREMMOD o DyHKIMYU CO CTAHAPTHBIM K/TIOUOM
« RAIDS5
o Boccranosnenne RAID 5 npyu omn6ke
1SS VROCISSDMOD Write Hole

*Tonmep>XMBAKOTCsI TONIBKO TBEpHOTeNbHbIe AucKy Intel.

* Nononuurensusie cBefiernst 0 VROC cm. B odumumanpHoit foKyMeHTarmu Intel.
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1.5 DneKTPOHHbIN NepekntoyaTenb

HaHHaﬂ CHCTEMHas1 IUIaTa OCHallleHa CMapT-IIEPEKII0YaTENEM: Kuomka c6p0ca HacTpO€K

CMOS npepHasHadeHa s 6picTporo o6HyneHust sHagenuit CMOS.

Kuomnka c6poca HacTpoek
CMOS

(CLRCBTN1)

(Cwm. cTp. 3, Ne 14)

Kuomnka copoca Hactpoexk CMOS
IpejiHa3HaYeHa Ji/id GbICTPOro

o6uynenns snayenuit CMOS.

ﬁ Oma ¢yHK1“J}l puﬁomaem, MOIbKO eciiu numaxue Komnbmmepa BbIKTIOYEHO U OH OMK/IIOYeH

Om UCMoO1HUKA NUMAHUA.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock X299 Steel Legend, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
desta documentagdo estard sujeito a alterages sem aviso prévio. Caso ocorram modificagoes

a esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagaes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da

ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

+ Placa-mae ASRock X299 Steel Legend (ATX Form Factor)

+ Guia de Instalagao Rapida da ASRock X299 Steel Legend

+ CD de Suporte da ASRock X299 Steel Legend

+ 1x Painel de E/S

+ 1xPlaca ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

+ 4x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

+ 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

+ 2x Porcas autdnoma sextavada para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma + Formato ATX

CPU « Suporta Familia de Processadores Intel* Core™ Série X para
0 LGA 2066 Socket (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh e
Skylake X)

« Digi Power design
+ Design com 11 fases de alimentagdo

« Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0
Chipset - Intel® X299

Memodria + Memoria DDR4 Quad Channel Tecnologia
« 8x Slots DIMM DDR4
+ Suporta DDR4 4200+(OC)*/4000(OC)/3800(0C)/3733
(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/
2400/2133 nao-ECC, memoria sem buffer
* A frequéncia maxima de memoria suportada pode variar
por tipo de processador.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
« Capacidade maxima da memoria do sistema: 256GB
+ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
+ Contato em Ouro 15 nos slots DIMM

Slot de + 4x Slots PCI Express 3.0 x16*
expansao * Se vocé instalar CPU com 48 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIE5 operard a x16/x4/x16/x8.
* Se vocé instalar CPU com 44 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIE5 operard a x16/x4/x16/x8.
* Se vocé instalar CPU com 28 faixas, PCIE1/PCIE2/PCIE3/
PCIE5 operara a x16/x4/x8/x0.
« 1xslots PCI Express 3.0 x1**
« Suporta AMD 3-Way CrossFireX"™ e CrossFireX""**
« Suporta NVIDIA® 3-Way SLI™ e SLI"™**
** 3 Way CrossFireX™ e 3-Way SLI" sdo suportados apenas

com CPU com 48 faixas ou 44 faixas.
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Audio

LAN

E/S do painel
posterior

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Mddulo tipo 2230 WiFi/BT
Contato de Ouro de 15 no Slot VGA PCle (PCIEI e PCIE3)

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de

4udio Realtek ALC1220)

Suporte audio Blu-ray superior

Suporta protegao contra sobretensao (Protegdo Total Contra

Picos ASRock)

Suporta Purity Sound™ 4

- Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon

- 120dB SNR DAC com amplificador diferencial

- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de
Audio do Painel frontal (suporta fones de ouvido de até
600 Ohms)

- Ligagao Pura

- Tecnologia de drive direto

- Blindagem de isolamento PCB

- Detecgdo de impedéncia na porta de saida traseira

- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

- Fonres de Audio Gold

- Conector de Audio de Ouro 15p

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Dual LAN com Teaming*

* Teaming é suportada no Windows® 10 RS2, RS3 e RS4.

Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

2 x Portas de Antena (no Escudo do Painel I/0O)

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta de saida SPDIF dtica

4 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegdo ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2x2 Tipo C (20 Gb/s) (ASMedia
ASM3242) (Suporta Protegao ESD)

3 x Portas USB 3.2 Gen1 (Suporta Protegdo ESD)

2 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGAGAO e LED
DE VELOCIDADE)

1 x botao de limpeza CMOS
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« Fichas de audio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone( Entradas
de Audio Gold)

Armazenamento + 8 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suportaRAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10,

+ Tecnologia de Armazenamento Réapido Intel® 17 e Tecnologia
de Resposta Inteligente Intel), NCQ, AHCI e Conexao a
Quente*

*Se M2 _1 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_1
serd desativado.
* Se M2_2 é ocupado por um dispositivo tipo M2 SATA, SATA3_0
serd desativado.

+ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta Chave M tipo
2230/2242/2260/2280/22110 médulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s e
moédulo M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1xsoquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo
2260/2280 médulo M. 2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI
Express até Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Suporta a tecnologia Intel* Optane™
** Suporte PCle RAID
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao

Conector + 1x RAID Virtual no cabegote da CPU

« 1x Plataforma SPI TPM

« 1 x LED de alimenta¢ao e Cabegote de Autofalante

« 2 x Cabegotes de LED RGB

* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W

+ 2 x Cabecotes LED Enderecaveis

* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W

+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU
de alimentagao maxima 1A do ventilador (12W).

+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)

* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia
do ventilador.

+ 5x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba
de Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha
Inteligente)

* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia
do ventilador.
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Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Certificacoes
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* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1~5/WP pode detectar

automaticamente se o ventilador de 3 pinos ou 4 pinos estd em

uso.

1 x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia
de alta densidade)

2 x Conectores de energia 8-pinos 12V (Conector de energia
de alta densidade)

1 x Conector de dudio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15p)

1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)

* A placa Thunderbolt™ AIC pode ser instalada no slot PCle
habilitado (dependendo do tipo de CPU).

2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢do ESD)

1 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 2 portas USB 3.2 Gen1)
(Suporta Protegao ESD)

1 x Painel Frontal USB 3.2 Genl Tipo C (ASMedia ASM1074

nucleo)

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
ACPI 6.1 compativel com eventos de despertar

Suporte SMBIOS 3.0

CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Multi ajuste de tensao

Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de dgua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba
de dgua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua
Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de

alimentagao preparada para ErP/EuP)
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* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
definigées na BIOS, a aplicagio de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferramentas de

overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar

danos nos comp tes e dispositivos do seu sisti

Ele deve ser realizado por sua conta e risco.
Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.

Portugués
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1.3 Configuragédo dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nio for colocada uma tampa de jumper nos
pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos pinol e pino2

estdo "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

!

W N %

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1_2 2_3
(CLRMOS1) (o * CINENNC) o o
(ver p.1,N.0 26) Padrao Apagar CMOS

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto do pino 2 e do pino3 no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, ndo apague
0 CMOS logo apds ter realizado a atualizagdao da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS
logo ap¢s ter terminado uma atualizagao da BIOS, deverd primeiro iniciar o sistema e
voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e

perfil padrao do usudrio serdo apagados sé se a bateria CMOS for removida.

Q O botao para limpar o CMOS tem a mesma fungio do Jumper para limpar o CMOS.



1.4 Suportes e conectores onboard

X299 Steel Legend

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre

estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird

causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de
sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.223)

Ligue o botao de alimentagao,
o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢ao abaixo.

Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagio):
Conecte o0 botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagdo.

RESET (Botio de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagéo no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema
estiver nos estados de suspensdo S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no
estado de suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um mddulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo,
um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc.

Ao conectar seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os
fios e os pinos correspondem de forma correta.
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LED de alimentagdo e SPEAKER Conecte o LED de
DUMMY

Cabecote de Autofalante DUMMY alimentagao do chassi e o
(SPK_PLED1 de 7 pinos) sV | autofalante do chassi a este
(ver p.1,N.222) O cabegote.

1 ®)

|
PLED+|
PLED+
PLED-

Conectores série ATA3 o, =] ] - Estes oito conectores SATA3
(SATA3_0_1: g g suportam cabos de dados

< L] IL| <
ver p.1, N.° 16) o == o SATA para dispositivos de
(SATA3_2_3: :I T [ zl armazenamento interno com
ver pag.1 No. 17) E E uma taxa de transferéncia de
(SATA3_4_5: o ==l dados de até 6,0 Gb/s.
ver p.1, N.° 18) 2' ] :;l *Se M2_1 é ocupado por um
(SATA3_6_7: % [ (L % dispositivo tipo M2 SATA,
ver p.1, N.° 19) = = SATA3_1 sera desativado.

RS

® ® *Se M2_2 é ocupado por um

s s

< L L S dispositivo tipo M2 SATA,

o SATA3_0 sera desativado.
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes nesta
5.

(USB_5_6 de 9 pinos)
(ver p.1, N.228)
(USB_7_8 de 9 pinos)
(ver p.1,N.227)

P-
USB_PWR

placa-mae. Cada suporte
USB 2.0 pode suportar duas

portas.



Plataforma USB 3.2 Genl
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Hé um cabecote nesta

Dummy IntA_PA_D+
(USB3_4_5 de 19 pinos) i iosion placa-mae. Este suporte
(ver p.1,N.2 15) oNe IntA_PA_SSTX USB 3.2 Genl pode
IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-
IntA_PB_SSTX- oND suportar duas portas.
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX-
IntA_PB_SSRX- busp
Vbus
Painel Frontal Cabegote E Ha um Painel Frontal
USB 3.2 Genl Tipo C 3 Cabegote USB 3.2 Genl
(F_USB_3_TC1 de 20 Tipo C nesta placa mae.
pinos) Este cabegote ¢ utilizado
(ver p.1, N.° 13) para conectar um
USB Type-C Cable modulo USB 3.2 Genl
a portas adicionais
USB 3.2 Genl.
Suporte de dudio do OND sEnCE# Este suporte destina-
MIC_RET
painel frontal ‘ B ovrRer se a conexdo dos
(HD_AUDIOI de 9 pinos) olo[o] o dispositivos de dudio no
(ver p.1, N.2 33) ! T ? ?oum painel de dudio frontal.
J_SENSE
OuT2 R
MIC2 R~
MIC2_L

R

1. O Audio de alta definigdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugdes no nosso manual e
no manual do chassi para instalar o seu sistema.

. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de

acordo com os passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagio Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vé a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagio”.
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Conectores de chassi e
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.c 34)
(CHA_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.2 20)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(ver p.1, N.2 24)
(CHA_FAN4/WP de

4 pinos)

(ver p.1,N.2 25)
(CHA_FANS5/WP de

4 pinos)

(ver p.1,N.°31)

FNITON NI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mée fornece
conectores de ventoinha
chassi com cinco 4-Pin de
resfriamento a agua. Se
vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragio a
agua de chassis de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao
Pino 1-3.

Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.° 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da
CPU (Ventilador silencioso)
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da
CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de
bomba de dgua CPU
(CPU_FAN2/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.2 8)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

12 3 4

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da
CPU de refrigerago a agua
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador

de refrigeragdo a 4gua da
CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.212)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimenta¢do
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de
alimentagdo ATX de

20 pinos, introduza-a no
Pino 1 e Pino 13.
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Conector de alimentagao 8 -8 Esta placa-mae inclui dois
de 12V ATX NN, conectores de alimentag¢do
(ATX12V1 de 8 pinos) 4 DOGD1 de 12V ATX de 8 pinos.
(ver p.1,N.2 3) Para utilizar uma fonte de
(ATX12V2 de 8 pinos) alimenta¢ao ATX de 4 pinos,
(ver p.1,N.0 4) introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que
o cabo de for¢a conectado
é para o CPU e ndo paraa
placa grafica. Nao ligue o
cabo de forca PCle a este
conector.
Plataforma SPI TPM T Este conector suporta um
(SPI_TPM_]J1 de pummy sistema com SPI Médulo de
13 pinos) smﬁg%‘s I Plataforma Confidvel (TPM),
(ver p.1,N.221) ee]e]e (leg)MJm que pode armazenar com
 (e](e][e][e](e) (ID seguranca chaves, certificados
GlNgP‘—TPM—CS* digitais, senhas e dados. Um
srimeo sistema TPM também ajuda a
sp?j;bczso melhorar a seguranca de rede,

a proteger identidades digitais
e a garantir a integridade da

plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TBI de 5 pinos)

(ver p.1,N.° 32)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC)
a este conector através do cabo
GPIO.

* Por favor, instale o cartdo
Thunderbolt™ AIC para PCIE3.
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Cabegotes de LED RGB
(RGB_HEADERI de

4 pinos)

(ver p.1, N.° 30)
(RGB_HEADER?2 de

4 pinos)

(ver p.1,N.29)

12VvG R B

Estes dois cabecotes RGB sdo
usados para conectar o cabo
de extensdo de LED RGB

que permite aos usudrios
escolher entre varios efeitos de
iluminagao LED.

Atengao: Nunca instale o
cabo RGB LED na orientagao
errada; caso contrario, o cabo
pode ser danificado.
*Consulte a pagina 38 para
obter mais informagdes sobre

esta plataforma.

Cabegotes LED
Enderecéveis
(ADDR_LEDI1 3 pinos)
(ver p.1, N.° 29)
(ADDR_LED?2 3 pinos)
(ver p.1, N.° 10)

1
GND
DO_ADDR

VOouT

Esses dois cabegotes LED
Enderecéveis sao usados para
conectar o cabo de extensdo de
LED Enderegavel que permite
que os usudrios escolham entre
varios efeitos de iluminagéo de
LED.

Atengao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientag¢ao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.
*Consulte a pagina 39 para
obter mais informagoes sobre

esta plataforma.
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RAID Virtual no cabegote 1 Este conector suporta Intel”
da CPU GND Virtual RAID na CPU e RAID
(VROCI1 de 4 pinos) +3VSBGND NVME/AHCI na CPU PCIE.
(ver p.1, N> 14) VROC RAID KEY

Com a introdugdo do produto Intel VROC, existem trés modos de operagio:
SKU Requer uma chave HW Principais Recursos

o Pasagem apenas (sem RAID)
o Gestdo de LED

Pasagem Nao necesséario o Suporte de Hot Plug
« RAID 0 suporte para Intel Fultondale NVMe
SSDs

o Recursos de passagem SKU
« RAIDO, 1,10

Padrao VROCSTANMOD

Premium VROCPREMMOD .
o Recursos Padrao SKU

« RAIDS5

o Fechamento de Furo de Gravagao RAID 5
ISS VROCISSDMOD

*Apenas SSDs Intel sdo suportados.
*Para mais detalhes sobre VROC, consulte a informagéo oficial langada pela Intel.
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1.5 Chave inteligente

A placa mae em uma chave inteligente: Limpar Botdo CMOS, permitindo que os usudrios

limpem rapidamente os valores CMOS.

Botao Limpar CMOS e _o O Botao Limpar CMOS permite aos
(CLRCBTN1) . usuarios apagar os valores CMOS
e o
(ver p.3,N.0 14) rapidamente.
ﬁ Esta funcao pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentagdo estiverem
desligados.



X299 Steel Legend

1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock X299 Steel Legend, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonala jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,
spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gtownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie
internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wy jest pomoc techniczna

w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzi¢ strong internetowg w celu uzyskania
specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze

pobrad liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock X299 Steel Legend (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukeja instalacji ASRock X299 Steel Legend

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock X299 Steel Legend

+ 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjécia

+ 1xkarta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcjonalne)

+ 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 2 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

« Wspolczynnik ksztattu ATX

« Obstuga rodziny procesoroéw Intel® Core™ serii X dla LGA
2066 Socket (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh i Skylake X)

« Digi Power design

« Sekgja zasilania 11 Power Phase Design

+ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

- Intel® X299

« Technologia pamieci Quad Channel DDR4

+ 8x gniazda DDR4 DIMM

+ Obstuga niebuforowanej pamieci DDR4 4200+(OC)*/

4000(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/
2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 non-ECC

* Maksymalna obstugiwana czestotliwo$¢ pamieci zalezy od
typu procesora.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 256GB

+ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15y pozlacane styki w gniazdach DIMM

+ 4x gniazda PCI Express 3.0 x16*
* Po zainstalowaniu procesora z 48 $ciezkami, potaczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 beda dziataly z szybkoscig x16/x4/x16/x8.
* Po zainstalowaniu procesora z 44 $ciezkami, potaczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 beda dziataly z szybkoscig x16/x4/x16/x8.
* Po zainstalowaniu procesora z 28 $ciezkami, potaczenia PCIE1/
PCIE2/PCIE3/PCIES5 bedg dziataty z szybkoscia x16/x4/x8/x0.

«+ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x1**

+ Obstuga AMD 3-Way CrossFireX"" i CrossFireX " **

« Obstuga NVIDIA® 3-Way SLI™ i SLT™**
** 3.Way CrossFireX"™ i 3-Way SLI"™ s3 obstugiwane wylacznie z

procesorem z 48 $ciezkami lub 44 Sciezkami.
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+ 1xgniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
15y pozlacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE1 i PCIE3)

Audio + Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio

Realtek ALC1220)

+ Obstuga audio Blu-ray Premium

« Obstuga zabezpieczenia przed udarami (petna ochrona ASRock
przed impulsami)

« Obstuga Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym
- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla ztgcza

audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do 600 Om)

- Pure Power-In
- Technologia Direct Drive
- Ekranowanie izolacji PCB
- Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjscia
- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L
- Pozlacane gniazda audio
- 15p pozlacane zfacze audio

LAN + Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
+ 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
+ Obstuga Wake-On-LAN
« Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami
atmosferycznymi/ESD
+ Obstuga podwdjnej karty sieciowej z grupowaniem*
* Grupowanie obstugiwane jest w Windows® 10 RS2, RS3 i RS4.
+ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Obstuga PXE

Tylny panel + 2 x porty anteny (na ostonie panelu Wejécia/Wyjsécia)
Wejscia/ « 1x port myszy/klawiatury PS/2
Wyjscia + 1x port optycznego wyjscia SPDIF

« 4 xporty USB 2.0 (Obsluga zabezpieczenia ESD)

« 1xport USB 3.2 Gen2x2 typu C (20 Gb/s) (ASMedia ASM3242)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

« 3 xporty USB 3.2 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

« 2xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

1 x przycisk usuwania pamigci CMOS
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Przechowywanie

Zigcze

+ Gniazda audio HD: Glosnik tylny / Centralny / Basy / Wejécie
liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon (Poztacane gniazda

audio)

« 8xzfgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5i RAID 10,

+ Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot Plug*
* Jesli gniazdo M2_1 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_1.

* Jesli gniazdo M2_2 jest zajete przez urzadzenie M.2 typu SATA,
zostanie wylaczone SATA3_0.

+ 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)*

 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2260/2280
modulu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do
Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obsluga technologii Intel* Optane™
** Obstuga RAID PCle
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ 1x wirtualne ztacze RAID na gléwkowym ztaczu procesora

« 1xzlgcze gtéwkowe SPI TPM

+ 1xdioda LED zasilania i zlacze gléwkowe glosnika

2 xzlacza gléwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W

2 xadresowalne ztacza gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W

« 1xzlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zkcze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

« 1xzlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora
2A (24W).

« 5xzlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)

(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)

* Zkacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje
wentylator uktadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania
wentylatora 2A (24W).
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* CPU_FAN2/WP i CHA_FAN1~5/WP moze automatycznie
wykrywad, jesli uzywany jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX (Zlacze zasilania Hi-Density)
+ 2x 8 pinowe 12V zlgcza zasilania (Ztacze zasilania Hi-Density)
«+ 1x zlacze audio na panelu przednim (15p pozlacane zlacze
audio)
« 1x ztacze Thunderbolt AIC (5-pinowe)
* Karta AIC Thunderbolt™ moze by¢ zainstalowana we wlaczonym
gniezdzie PCle (w zaleznosci od typu procesora).
+ 2 xzlacza gléwkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1x porty gtéwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl1) (obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1xzlacze gléwkowe Genl USB 3.2 typu C panelu przedniego
(ASMedia ASM1074 Retimer)

Funkcja BIOS + Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI
+ Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6,1
+ Obstuga SMBIOS 3.0
- CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA,
wiele regulacji napiecia

Monitor + Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna,
sprzetu wentylatory obudowy/pompy wodnej
+ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
« Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci
obrotowej wentylatora obudowy przez temperature CPU):
CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy
wodnej
+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej
- Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore,
DRAM, PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

System + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty - FCC,CE

+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)
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* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:
http://www.asrock.com

Nalezy pamietad, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wilgcznie z regulacjg
ustawiett w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywaé na stabilnos¢ systemu lub nawet
powodowaé uszkodzenie komp tow i urzgdzer systemu. Powinno to zostaé zrobione na wlasne
ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”. Ta ilustracja pokazuje 3-pinowa zworke, ktorej pinl i pin2 sg “Zwarte”, a nasadka

zworki jest umieszczona na tych 2 pinach.

h

W W %

Short Open

Zworka usuwania danych 1.2 2.3

¢ pumici CHOS o coh
(CLRMOS1) Domyslne Usuniecie danych
(sprawdz s.1, Nr 26) z pamigci CMOS

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usung¢ i
zresetowa¢ parametry systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadki zworki do zwarcia
pindéw pin2 i pin3 CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z
pamieci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamietac, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usunigte tylko po
wyjeciu baterii CMOS.

Przycisk Clear CMOS (Usu#i dane z pamigci CMOS) dziata w taki sam sposob jak zworka
usuwania danych z pamieci CMOS.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zkacze gtowkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELL)
(sprawdz s.1, Nr 23)

Do tego zlacza gtowkowego
mozna podlaczac przycisk
zasilania, przycisk reset i

wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej.
Przed podiaczeniem kabli
nalezy zapisac pozycje pinow
plus i minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4

lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtownie
sktada sig z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED
aktywnosci dysku twardego, glosnika, itd. Po podtgczeniu do tego zlgcza gléwkowego
modulu panelu przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany
przydzial przewodow i pindw.
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Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlgcz to tego ztacza
DUMMY
ztacze gtéwkowe glos$nika DUMMY gltowkowego diode LED
(7-pinowe SPK_PLED1) v | zasilania obudowy i glosnik
(sprawdz s.1, Nr 22) . 8 obudowy .
[
PLED+|
PLED+
PLED-

Zkycza Serial ATA3 o, = [ - Te osiem ztgczy SATA3
(SATA3_0_1: g | g obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 16) o =ll=lo dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_2_3: SR pamieci z szybkoscig transferu

[sp] [s2}
sprawdz s.1, Nr 17) E | E danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_4_5: o =& =Eao * Jedli gniazdo M2_1 jest zajete
sprawdz s.1, Nr 18) ;l ] gl przez urzadzenie M.2 typu
(SATA3_6_7: b | b~ SATA, zostanie wylaczone
sprawdz s.1, Nr 19) o == SATA3_1.

ol e B B

® © * Jesli gniazdo M2_2 jest zajete

£ s .

< L IL S przez urzadzenie M.2 typu

SATA, zostanie wylaczone
SATA3_0.
Z}ycza glowkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gtéwnej znajduja
o

(9-pinowe USB_5_6)

(sprawdz s.1, Nr 28)

(9-pinowe USB_7_8) 4
(sprawdz s.1, Nr 27)

sie dwa zlacza gtowkowe.
Kazde zfacze gléwkowe
USB 2.0 moze obstugiwa¢ dwa

porty.
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Genl

7 1 . . 7 .
Zkacza gtéwkowe USB 3.2 bummy D Na tej plycie gtéwnej
IntA_PB_D+ IntA_PA_D- P RS
A PE_D- s znajduje sie jedno ztacze
GND IntA_PA_SSTX+

(19-pinowe USB3_4_5)
(sprawdz s.1, Nr 15)

gtowkowe. To zlacze

IntA_PB_SSTX+ IntA_PA_SSTX-

IntA_PB_SSTX- eNo gtowkowe USB 3.2 Genl
GND IntA_PA_SSRX+

IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX- moze obslugiwac’ dwa

IntA_PB_SSRX- bush

Vbus.

porty.

Zacze gtowkowe Genl Na tej plycie gtownej
USB 3.2 typu C panelu dostepne jest jedno
przedniego zfacze gtéwkowe Genl

(20-pinowe F_USB_3_

USB 3.2 typu C panelu

TCl)

(sprawdz s.1, Nr 13)

przedniego. To zfgcze
USB Type-C Cable glowkowe jest uzywane
do podtaczania modutu

USB 3.2 Genl dla

dodatkowych portow
USB 3.2 Genl.
Zlacze glowkowe audio OND ccEncE# To zltacze gléwkowe
c
panelu przedniego ‘M‘ ’Rguuen stuzy do podtaczania
(9-pinowe HD_AUDIO1) o[oJol o urzadzen audio do
(sprawdz s.1, Nr 33) ! - C‘J ?oum . przedniego panelu audio.
‘ J_SENSE
ouT2_R
MIC2 R
mic2 L

S

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziatac prawidtowo przewéd
panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonaé
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu glowkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uzi ie (GND) do uzi ia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé
dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnosc¢ nagrywania”.



Ztacza wentylatora pompy
wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 34)
(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 20)

(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 24)
(4-pinowe CHA_FAN4/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 25)
(4-pinowe CHA_FAN5/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 31)

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ENJVURNI

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gléwna udostepnia
pie¢ 4-pinowych ztaczy
wentylatora obudowy
chtodzenia wodnego. Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego
obudowy, nalezy je podlaczy¢
do pinéw 1-3.

Z¥acze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe ztacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do

pinéw 1-3.

Z3cze wentylatora pompy
wodnej CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 8)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe ztacze obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego CPU. Jesli
planowane jest podiaczenie
3-pinowego wentylatora
chtodzenia wodnego CPU,
nalezy je podlaczy¢ do
pinéw 1-3.

ZYjcze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 12)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania
ATX. W celu uzycia
20-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdtuz
pinu 1 i pinu 13.
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ZYacza zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 3)
(8-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 4)

OO0
D000

Ta plyta gtéwna udostepnia
dwa 8-pinowe ztgcza zasilania
ATX 12V. W celu uzycia
4-pinowego zasilacza ATX,
nalezy podlaczy¢ je wzdluz
pinu 1 i pinu 5.

*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU,

a nie do karty graficzne;j.

Nie podlaczaj do tego zlacza
kabla zasilajacego PCle.

ztcze gtowkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_J1)
(sprawdz s.1, Nr 21)

SPI_DQ3

+3.3V

Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
|TﬁM,MRQ

[@)
il [e)[e)

O[O[OJO]O!
[e)[e)(e][e)

SPI

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

_CSo

SPI_DQ2

To zfacze obstuguje system
SPI Trusted Platform

Module (TPM), ktéry moze
bezpiecznie przechowywaé
klucze, certyfikaty cyfrowe,
hasta i dane. System TPM
pomaga takze w zwigkszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych

i zapewnieniu integralno$ci

platformy.
ZYacze Thunderbolt AIC Podtacz do tego ztacza
(5-pinowe TBI) ; dodatkowg karte Thunderbolt™
(sprawdz s.1, Nr 32) (AIC) przez kabel GPIO.

* Nalezy zainstalowac karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE3.
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ZYacza gtéwkowe LED 1 Te ztacza gtéwkowe RGB

RGB 12v.G R B sg uzywane do podlaczenia
(4-pinowe RGB_ przedluzacza LED RGB, ktory
HEADERI) umozliwia uzytkownikom
(sprawdz s.1, Nr 30) wybor sposrod roznych efektow
(4-pinowe RGB_ $wiatla LED.

HEADER2) Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
(sprawdz s.1, Nr 9) instalowa¢ kabla LED RGB w

nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 38.

Adresowalne zlgcza 1[Q[o[ 1o Te dwa adresowalne zlgcza

gltéwkowe LED GND gtéwkowe LED s3 uzywane do

(3-pinowe ADDR_LED1) VouDTO’ADDR podlaczenia adresowalnego

(sprawdz s.1, Nr 29) przedluzacza LED, co

(3-pinowe ADDR_LED?2) umozliwia uzytkownikom

(sprawdz s.1, Nr 10) wybor sposrod réznych efektow
$wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 39.
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Wirtualne ztgcze RAID 1 To ztacze obstuguje wirtualne

na gléwkowym zlaczu GND zacze RAID Intel® na procesorze
procesora +3VSBGND i NVME/AHCI RAID na
(4—pinowe VROCI) VROC RAID KEY poiqczeniu CPU PCIE.

(sprawdz s.1, Nr 14)

Wprowadzenie produktu Intel VROC, udostepnilo trzy tryby operacji:
SKU Wymagany kluczHW  Funkcje klucza

o Wylacznie przelotowe (bez RAID)
o Zarzadzanie LED
Przelotowe  Niewymagane o Obstuga podigczania bez wylaczania (Hot
Plug)
o Obstuga RAID 0 dla SSD Fultondale NVMe

Standar- o Funkcje przelotowego SKU
VROCSTANMOD
dowe « RAIDO, 1,10

Premium VROCPREMMOD .
« Funkgje standardowego SKU

« RAIDS5

» Obudowa otworu zapisu RAID 5
ISS VROCISSDMOD

*Obstugiwane sg wylacznie SSD Intel.
*W celu uzyskania dalszych szczegétowych informacji o VROC, nalezy sprawdzi¢ oficjalne
informacje wydane przez firme Intel.
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1.5 Inteligentny przefacznik

Ta plyta gtéwna ma jeden inteligentny przetacznik: Przycisk usuwania pamieci CMOS,

umozliwia uzytkownikom szybkie usuwanie warto$ci CMOS.

Przyciski usuwania e _o Przyciski usuwania pamieci CMOS
pamigci CMOS . umozliwiajg uzytkownikom szybkie
(CLRCBTN1) L usuniecie wartosci CMOS.

(sprawdz p.3, Nr 14)

ﬁ Ta funkcja dziala tylko po wylgczeniu zasilania komputera i odlgczeniu zasilania.
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CPU + LGA 2066 2% & Intel Core™ X- Al2|= ZZ MM HEZ
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+ Digi Power design
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- Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 X| &
N E - Intel X299

o 22| - HE XY DDR4 K 22| 7| &
- DDR4DIMM &2 8 7i
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HI ECC, HIHTH Y H 22| X/
K| YE= HE2E Fhges ZEMM SF0)| w2t OHE 5=
AE LT
*FI Y EE RSHAIH ASRock HALO|EO s H 22|
XY EE2 HZSHUAIL | (http://www.asrock.com/)
Al 22| ZTf 82 :256GB
« Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 XA
- DIMM ZZ£0| 15 y Gold Contact &}
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21
fuf
Hu
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M2 2Z(E7]) 170, EtY 2230 WiFi/BT 25 X| &
VGA PCle 20 15 p Gold Contact 2%} (PCIE1 3 PCIE3)
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MO E 202 Y H 8 NEss32 Z2|0| g 5| =4
SEI] (2t 600 = S =M X2

-

- CIOJME E2o|8 7|&

PCB & A K|

S EY TEO| QLA ZHX|

R/L2C|2 ME-& 7§ & pcCB 20| 0f

SE QLI X .

-15pEE LR AYH

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V 1 7 , GigaLAN Intel® I211AT 1 7}
Wake-On-LAN X| &

#7 /EsD B = X| ¥

7Y LAN It Teaming X| & *
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MY 0| Ul 802.3az K| @
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* XHMBH M E F 20 Cioi A= EAF fAFO| EE AR SHY AR : hitp//www.asrock.com
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14 22254 2 74H
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= RGBLED 9% A 0|22
AZst= o AFEE L.
Z9|:RGBLED #H|O| 22
ERE W2 MX[HK|
oA e O ts de
Alo| S0| &&HE = ASLICE.
* 0| 8| o Ciet =7+ X[ H 2
38 H|O|X| & E XA .

F4 X8 7hs¢e LED
3|

(3 © ADDR_LED1)

(1 TOJX], 29 ¥ &5
SES))

(3 ! ADDR_LED2)

(1 TOJX] 10 H &5
SES))

4
GND
DO_ADDR

vouT

Ol 2700 =4 K| 7ts3H
LED df| Gl = CtFot LED
2 ZE MES Qe
FA F=A XY 7Hs st LED
A Al0|2E Adst= o
AHEELICE.

-’F—°I FA X" 7S T LED

Ao| g0l 248 + YL
+ 0] S Cfof Ch3t 7} x|
39 H 0| X| £ & ZBHA A



X299 Steel Legend

714 RAID On CPU 8|5 1 0| 7{4/E{ = Intel’ 7t 4} RAID on
(4 El VROC1) GND CPU 2t NVME/AHCI RAID on
(1 HOIX], 14 HEZ +avss | CPU PCIE £ A|JgfLICt.
Bx) VROC RAID KEY

Intel VROC HIE2| O 2 CIZu Z2 M 7HA| 218 BEE AF8E == /& LICH.

SKU HW?Z|7t E2a8 FR7I|s
. JAAZ X (RAID 22)
. LED Z2|
DAAZ QK| g o THEHIXY

« RAID 0 2 Intel Fultondale NVMe SSD £ X|
HgtLct.

o« IAABSKU 7S

« RAIDO, 1, 10

BE VROCSTANMOD

=z|0Y VROCPREMMOD _
ole . EESKU7Z|&

« RAIDS5

« RAID5M7| 2H I 2%
1SS VROCISSDMOD |78 2=2H

*Intel SSD 2t K| & & L|C} .
*VROC Of Ci st XEA[ S L8 -2 Intel Ol A 54

|0
fu
g
H
rot
oA
HL
fy
oz
B
ey
ket
=
to
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1.5 AOFE A QK|

OrE 2 20f| = 8lLto| AOLE AQ|X|7}

el X2 5 ASHCH.

CMOS &7 HE
(CLRCBTN1)
(3T O|X|, 14 H &5 &

O A
ON=]

Clear CMOS HE 2 2 CMOS &t

S A Ol

wal x|

L|C} : Clear CMOS HHE 2 2 CMOS 24
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X299 Steel Legend

1 1ZC&IC

ASRock D—EB L BEGREEED T CRESNEREDESVNIT—R—FT
% ASRock X299 Steel Legend X F—AR—FZHBEWL EIF W feEHUHESITEL
£9, ASRock DERIF—ELEREZREEED T CRHESNTEVE . B
REEMAMZFAHREA D DEBN/\ T+ -V AZREBLEY,

Y —R—RFDftkRE BIOS V7 N OL P IEBH SNBTED BB Iedd. CDIZ27)b

Q DARIGTFELUICEE T BT EHDBIVES, SO 27V DARICEEL B>z
BEICIE BETENe/N—D3d, FE75< ASRock DIL T YA FHSAFTES
LoNCHEVET, COY—R— FICET 2175 R — MR BEBEITIE.
TERDETIVC DV TDFMBIEHR % H# DL T+ | TEFELIZE LN, ASRock
DILTYA FTld BFD VGA H— FELV CPU HR— N—BELTEICENET,
ASRock 7T 71 http://www.asrock.com.

1.1 I\ Ir—JORA

+ ASRock X299 Steel Legend Y —R—F (ATX T+ —LT7773)
+ ASRock X299 Steel Legend 71 v 7 A VA b— VA K

- ASRock X299 Steel Legend H7R—k CD

< 1x/ON\RJVY—)UR

- 1x ASRock SLI_HB_Bridge 28 H— R (A 7</3>)

« 4x YT IV ATA (SATA) T—R2 77— IV (F T2 3Y)

< 3xM2VYo Yy hERL (F7Y3Y)

« 2xM2 VYTV NRRZVRFAT (A T3Y)
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1.2 1%

75y
T4 —L

CPU

FyTyh
XEY

fsRA Oy b
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o ATX TA—LT7IR

« LGA 2066 v b (Cascade Lake-X. Skylake X Refresh
HEKU Skylake X) 3 Intel® Core™ X-Series 747y H—-
77— R—k

- TIURIVERRET

- 11 BR7I—XEE

o Intel* Z—R7T—R Max 77/ 07— 3.0 |G

 Intel® X299

« U7 YRF¥RIVDDRe AEUTY/ O —
- 8xDDR4 DIMM X[k
- DDR4 4200+(0C)*/4000(0C)/3800(0C)/3733(0C)/3600
(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133 ./ >/
ECC. 7>\ 77— R XAEVITHIG
ST BRAATUERKIE. 7Oy 21 7Icky
BIEZEEHNHVET,
“EHAIC DL TIE ASRock YT T H A FDAE—HR—k
—BHEBBLTLEEL, (http://www.asrock.com/)
o YATLAEUDRARE: 256GB
- Intel* TVRR)—LAEITOT7A )L (XMP) 2.0 [XFFS
- DIMM XA Z 15 ud—)V RO V2 5 h&1%A8

+ 4xPCI Express 3.0x16 A0 b *
* 48 L—>M CPU ZERWTIF T 33 & 1T Id. PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIE5 &, x16/x4/x16/x8 TRITENE T,
* 44 L—> D CPU ZERWTIF T 33 &1 Id. PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIE5 &, x16/x4/x16/x8 TRITENE T,
*28 L—>M CPU ZERWfTF T 33 & 1T Id. PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIE5 |&. x16/x4/x8/x0 TRITENET,
+ 1x PCI Express 3.0 x1 XA b **
+ AMD 3-Way CrossFireX"™ & U CrossFireX™ & H 7R — h **
+ NVIDIA® 3-Way SLI™ &5 KU SLI™ & HR— | =
** 3-Way CrossFireX"™ &5 & T 3-Way SLI™ DS T B I,
48 L—&feld 44 L—> D CPU B ERTRIBEITTY,



F—=T1F

LAN

Y7INZRIV
1/0

X299 Steel Legend

< 1xM2 VY5 h (F— E). 217 2230 WiFi/BT £¥21—JlIC

painy

« VGAPCle 2O k< 15 u I—/U R % 2 bR (PCIEL

« 71CHHD A—T4A a7V 7TATo 3 /1E (Realte

& PCIE3)

=~

ALC1220 A —TFT4A—FTv7%)

o TLETLTI—LA F—F 1A HKR—b
o H—IREITRIG (ASRock T2 R/ N1 V1R:E)
+ Purity Sound™ 4 (T3S

- ZFAVET A A= VRV =R F =T AT Y

- SNR Lt 120dB O DAC (E&77 > TH#5#)

- 7aYMNRIVA =T 1A AR ZBNES532 T LT A
A R4y b7V F(BA 600 Ohms FTDA\Y Kt MMIRE)

- Pure Power-In ( E27/\T—1>)

- BALONRSAT T /09—

- PCB #@8ig>—IUF

- T HEAR—MEBITBA > E—2 R

- RILA—T 1A F+ > IVEER] PCB L1V

M e 1V N e & o 274

-15 u A=)V RF =T A% 4%

- FHEW LAN 10/100/1000 Mb/s

+ 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT

+ Wake-On-LAN (VAT F> Z2) [T

- &/ BEXNE (ESD) {REIHIS

o FIUUMBEET 27V LAN (SRS *
* F—Z 7 HEEIE Windows® 10 RS2, RS3 & RS4 (XL T

LY

ESC IS
IRIVF=IRDEINA—H 2w b 802.3az HHR—b

- PXEZHR—F

« 2x 7 VTFR—=F WO IRV —IVR L)

« 1xPS2XTUR | F—HR—FR—F

- 1x Y SPDIF HAKR—b

+ 4xUSB2.0 R—bh (FRFESNE (ESD) (REICHTIS)

+ 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C /K— I (20 Gb/s) (ASMedia

ASM3242) (B4 EZNE (ESD) 1REITHIS)

+ 3xUSB3.2 Genl R—h (BFESIE (ESD) REE IS
+ LED {4 2 x RJ-45 LAN 7R— } (ACT/LINK LED & SPEED

LED)

- 1x7)7 CMOS KRR
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APL—Y

AXRIR

« HDA—TA4F4 vy T AE—H— 12> 2—11\X |
SAVAY I TAVIRE=H— | A7 (T—IVRF =T 1%
vy y)

+ 8xSATA3 6.0 Gb/s %% RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10,
c Intel FEYR AN —IF0/ 09— 17 BET Intel A— b+
LRKRVATY./8T— ) NCQ.AHCL R T2 TG *
*SATA ZA T M2 7/\A AT M2_1 ZFERLTWSHEIL
SATA3_1 |$EEITEVE T,
*SATA ZA T M2 7/\A AT M2_2 ZERLTWVWSHEIL
SATA3_0 |FEEIITZVE T,
< 1x7IVES M2V 7Y s (M2_1)\M Key 2147
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s EVa1—JL&
XK Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD M.2 PCI Express E1—)UIT
i\-_[» it **
+ 1xUltraM.2 V47w b (M2_2) M Key 21 7 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s EV1— /b, BXU BRA Gen3 x4 (32 Gb/s) £C
M M.2 PCI Express €1 — ) VIS **
* Intel* Optane™ 77/ O — TXT G
> PCle RAID (<Xt
> REB) T4 A7 & LT NVMe SSD (TR

« 1xCPUANYH—_ED{RFE RAID

« 1xSPITPM A\wH—

- 1xBRLED EXE—H—A\vE—

« 2xRGBLED N\w4&—

A5t 12V/3A.36W £TD LED A M FITRIG

« 2x 7KLY TV LED ANy & —

A5t 5V/3A.15W £TOD LED R M)y AT s

« 1xCPUZ7>OAXIZ (4 EY)

*CPU 77V ARTAIEERA 1A (12W) DEFID CPU 77 /1L

WISLET,

« 1xCPU/ UA—ZR—RYTT7ARIZ 4 EY) (R<—F
77> R E )

* CPU/ T#—R—RTT7UNEERK 2A (24W) DEFID

IA—Z——F—TRIGLE T,

« 5X VY=V | UA—BR—RYTT7ARTZ A EY)
(R — 77K EHIH)

Y= | TF—B— R TTTUNERK 2A 24W) DHEID

IA—B——F—|TRIGLE T,



X299 Steel L

BIOS #8E

N—Foz7

T=Z2—

* CPU_FAN2/WP $ KT CHA_FAN1 ~ 5/WP |E 3 EVF Tzl
4EVTTUDMEREINTULSHESH EEEIRHETEE Y,
« 1x24 EVATX EBROARYAZ—OAXTR
(BBEEBRIRIZ)
- 2x8EY 2VERIXVZ (BREZERIRIAR)
c Ix7AYVM\RIVA=TaA ORI 15p A—IVRA—FT1F
9#77)
1 x Thunderbolt AIC JX7% (5 E>)
*Thunderbolt ™ AIC A— K&, PCle S5 A O MMCERWFIFETE
DTEXY (CPU ZA T IRIFLE T ),
« 2xUSB 2.0 N4 —(4 DD USB 2.0 K— M) EEFESNE
(ESD) {REEITHIS)
+ 1xUSB 3.2 Genl \w4— (2 DO USB 3.2 Genl 7R— MTHIE)
(B EBLNE (ESD) 1RE IR
- 1x 70V MFR)VZAT CUSB3.2 Genl N4 — (ASMedia
ASM1074 /\7)

« AMI UEFI Legal BIOS, £ 538 GUI /R — MJE

< ACPI6.1 EWITAYT v TANU R

- SMBIOS 3.0 HR—F

+ CPU.DRAM, VPPM, VTTM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA BE
RIVFE

- BEYYYVY . CPUCPU/ UF—B—KRV T Iv—
TA—BR—RIT T

. T7VROAA—AR :CPU.CPU/ UF—Z—RVT v— )
TA—BR—RIT T

B 77V (CPUREICIE> T v — 77V RE% BEFAE):

CPU.CPU/ IA—R—RV T Iv—2 | Ur—R—RVT
77

- T7VURIVFERESIE : CPU, CPU/ T4 —2—K> T,
D= | =B R T T
EEER : +12V, +5V. +3.3V, CPU Vcore, DRAM, PCH 1.0V,
VCCIO, VCCSA

+ Microsoft® Windows® 10 64-bit

- FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP WS EREIGEBHINETT)

egend

165



* BRBAMIC DOV TE Ht oz T Y1 M S ELSIEE 0 http://www.asrock.com

BIOS BREDFE. 7> 21 F4—/\—2o0Ov o720,/ 0 —DEH. —R/\—71D
F—=/I\—oO0v oY —IVDEREEEEE. F—/\—oOvIIcid —ED U TN
FIDTTEELE VA —/N—00Ov 0 TBEIRTLDFREICE DIV R TLD
OVR—R MR TINARDHE S 2T LD BV ET, SEDDEETIToTLIEEL,
BTl A — /N =0 Oy IICLBIIBDEEIFTEVDRET DTS TESIZEL,
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X299 Steel Legend

13 v VIN—KE

TDAZAME T v NN—DREFEETRLTVEY, v/ \—FrvTHEVIC
WEOTWVBE I NN—Ea— T, v N\ —F vy THREV T > TN
BWBEITE Iy NN— A =T T ORIE 3 EV DI v IN—HERL Iv
VIN=FryTHEY 1 EEY 2 ITHE O TVWBEE CNSDE /L3 —~TT,

Short Open

CMOS 77T %>/ IN— 1.2 2_3
(CLRMOS1) m@ o o
(p.1.No. 26 BF) 774V CMOS DUUT

CLRMOS1 Zf#5C CMOS DT —R%& V)7 TCELT. VU7 LT 774V E
BREICVATLINGA—2—& )y g BIclE. OV E2—2—DEREL.
BRHSSBEBRI—FERWTLIET W 15 BEF>THS. Iv I\ —F vy TEEST
CLRMOS1 D> 2 3% s R/ 3—hLE S, 2L BIOS BT v ST — K
LTeE&IT.CMOS B2 7 LIz WTKFEE L, BIOS &7 77— M. CMOS &

)7 RRBELHNE RNV ATLEREL. ZNDHS CMOS VU7 773>
EI3HICT vy MOV LTLEEW AR T— R B B 21— —D

T4V TOT 74 CMOS DEMEEIALIEBEICDH HEINBTLIC
TEELEEL,

Q 217 CMOS IRZ G 1T CMOS 2+ >/ N\—E[EICHEE TS,
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14 AVR—ROAN\YEZ—=¢AXT%

IIE v IN—F 4y TN TSV ANAYR—BL IR IR+ >/ N —

f FUR—= RNy Z—=EQRTUL D+ 2 IN—TlEBYVF B he CNBNYZ—ETRIR
FryTEHKEBE XY —RN— FICYERIENIET B ENBIET,

SRFIISFIAY S — BRERZEBEL R %
(9 E'> PANEL1) TED Uty kL. FEEDE>VEY
(p.1.No. 23 BEg) T TCLIv—D
JRTLAT—BAKTTVT
HEIDANYE—IcybLET,
T—7IVEESTBEEITIE
ED+E—-ICREDIFT
<FEELN,

PWRBIN (BFHR%>):
Q > — BRI/ NRIVDEBIFRZANCEERTL TS BRA X HERL T,
SRTFLEXTNICT DI EERETCEET,

RESET (v FK5>):

S —BIE/NZIVD Uy NRE ARG L TS, I Ea—2—H
TY=X LT EE DBEE EEITCERVFEICIE. Uty FRZEHFLT,
J>E1—R2—E5BEELET,

PLED (ZATLEIR LED) !

S —BIE/ NRIVDERR T—RRA D —Z—ICEGEL TTEE L, R T A
BRI LED D T LE T, X 7LD S1/53 AU —TRREDHE I LED
FBERTTE T, YR T LD $4 X —TREEF feIF BIFA 7 (85) DEFITIE LED
1EF 7T,

HDLED (/\—FFZ427971E71 LED) :
v —ZBIE/NNRIVDIN— R RS54 7770 71 E7+ LED (CE#EL TTEELN,
N=RRS1 T D7 — 2% 5H R F 2 1dE FAMAHIC, LED IEF NV ET,

BIE/ NZIVT AN S — Nk D TRERTELBYET, BiE/ NI
EIa—)ud, EICERREZ Uty NRZ> BIELED, /\—FRFZ17
7OTAET A LED. RE=H— 1 EDSHEHENE T, >+ —> DEIE/ R IV
EI2— Vb DN\ Y E—E 55T BFEICIE EARDEIETE, E> DR HT
BIELLBHL TV BT EERL D TIELL,
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TR LED EAE—H—
Ay —

(7 >/ SPK_PLED1)
(p.1.No. 22 BHg)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
v |

(©)
Q

0. |
PLED+
PLED+
PLED-

Yv—YERLED &

v —YAE—H—%ID
Ay —|TEFELT
{FEELN,

7))L ATA3 ORI Z o [T - N5 8 DD SATA3
(SATA3_0_L: g i [ ‘é RV ZIEERS 6.0Gb/s D
p.1.No. 16 Bg) o ==l v TR —ERE R
(SATA3_2_3: Nl Y D HR—FL PR L —
p.1. No. 17 B88) £ i [ E FINA ZFBD SATA F— 2 —
(SATA3_4_5: o =E=o0 =T IS LE T,
p.1.No. 18 BR) Ny B i “SATA 14T M2 FINA R
(SATA3_6_7: E | [ E TM2_1ZERLTWVS
p.1.No. 19 B8) o == A&, SATA3_1 (3T
Oy Iy X BYET,
2 2 e
< L E < *SATA ZA T M2 TINA R
- TM2_2 #FERALTVS
BEIE SATA3_0 [FEFIC
TVET,
USB 2.0 \w&— USB_PWR ZDORYP—R—K[TIE2D
!

(9 >/ USB_5_6)
(p.1.No. 28 £Hg)
(9 B> USB_7_8)
(p-1.No. 27 B

P-
USB_PWR

DNy RZ—HEEFEEINTNY
F9, R USB2.0 Ny Z—IZ,
2 DDR—rEYR—F
TEEY,

X299 Steel L

egend
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USB 3.2 Genl \W&— . ZOIY—R—FITix

Dummy IntA_PA_D+

(19 £/ USB3 4 5) G 1 DDA E— B
(p.1.No. 15 B8) oo s S NVCWE Y, TD USB 3.2
IntA_PB_SSTX- GND Genl "\ Q_Lj:\ 2D0D
GND IntA_PA_SSRX+
IntA_PB_SSRX+ IntA_PA_SSRX- /—J—{’_ I\ }é-lj—,j—{’_ hz’%ij‘o
IntA_PB_SSRX- busp
Vbus
JaVNRIVEAT C E ZOIYP—AR—FEITi.
USB 3.2 Genl N5 — § 12070 Y MRV
(20 £ F_USB_3_TC1) 24 CUSB 3.2 Genl
(p.1.No. 13 2E8) ANYHA—HHIET, ZD
Ay A —|& B0 USB 3.2
USB Type-C Cable Genl R—MFBIC USB 3.2
Genl BV a1— )&t
THBDIFEREINET,
70V ARV - TDOA\YA—F. 707k
— N MIC_RET — o~ _
A —FqF Ny HE— ‘ i F—=TaFINRIVIT
(9 E> HD_AUDIO1) 5 olo |o F—T4FTINAM A%
=E 1 o] (8] (@) =+ - =
(p.1.No. 33 ) M ourz.L BRI 2HDEDTY,
‘ J_SENSE
OuT2 R
MIC2_ R~
MIC2_L

&

L INATA T =232 F =T HF v v o> T Y R— L TOFTHNIELL

HEET B2 DICIE, 27— DINFIVT A 7—H HDA B R— LT BT ED
BETY, BEVDIRTLAERIHFBICIE DI =2 TV ELV +—D
R 27 DIERICHE D TSIEE LY,

. AC'97 =T A/ \RIVERA T BIFENCIF KD T 7T BIE/ R I

F—TFa ANy E—ICRIHF T EE L,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L |c#55LE T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R [Z, Audio_L (LIN) % OUT2_L IC#EELE T,

C. 77—2X (GND) Z7°—2X (GND) ICH#ELF T,

D. MIC_RET & OUT_RET (& HD A — 71 A /\RIVEF T, AC'97 A —7 14+
INRIVTIEEN S L #H KT T 2R EIED ) E A,

E. 700> hAVEGINNTT BITIE, Realtek 1> FEO—/b/ R )LD FrontMic |Z 7T,
[EREEE ZHABLTIEEL,



VY=Y UF—E—
Ry TT7VART4Z

(4 £ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 34 BH8)

(4 £ CHA_FAN2/WP)
(p.1.No. 20 BHg)

(4 £~ CHA_FAN3/WP)

FNITON NI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE

ZOIF—R—FITIE,
4EVKBYv—H
OAxVZBICEE BINT
WEFT.3EVDYr—
IS T 7% 5
BEITIE BV 1-3 [TES
LTLIEEL,

(p.I\NO. 24 %E@) CHA_FAN_SPEED
t-o FAN_SPEED_CONTROL
(4 £~/ CHA_FAN4/WP)
(p.1.No. 25 BR)
(4 E> CHA_FAN5/WP)
(p.1.No. 31 BIg)
CPU 77VAXYT7AZ e o speem 1 ZOXRY—HR—FRig4 >
(4 £ CPU_FAN1) FAN_VOLTRoE CPU 77> (B T7)
(p.1.No. 5 BH&) AR EADEREINTL

1.2 3 4

£¥9.3 D CPU TV %E
B 558Icli. BV 1-3
lcEFEL T,

CPU UA—R—R>T

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

ZOIYP—R—FlF4 >

TrVARGZ FANvOLTAGE HAH CPU 77> ART4Z

(4 > CPU_FAN2/WP) IERFENTVET 3 EY

(p.1.No. 8 B8) T 5 D CPU KBH T 7%
EHRITEEIKE EY 13
[T LTLIEEL,

ATX BRIRT R ZDIF—R—FZ 24

(24 E> ATXPWR1) EY ATX BRIOAXVEZD

(p.1.No. 12 2H) EgETnTuwEd.20 >

D ATX BRZERTSIC
IZ.EV1&13ICEHET
BERLTEEL,
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ATX 12V ERIAXTZ 8 5 ZDOIRYP—R—RITIX 218

(8 > ATX12V1) 8%%8 D 8 E ATX 12V EIR

(p.1.No. 3 2H) h 1 ARV EDNEFENTL

(8 > ATX12V2) 9.4 EVD ATX ER%E

(p.1.No. 4 B8) FERTSIKF EV1E51C
BHOETERLTIIZEL,

YEE BRI TVWSER
7=V G719 IR
H—FRATIEEL CcPU BT
HETEEERLTLIEEL,
PCle ERT—7 IV &2TD
AXRIZ2—IEELEWLT
LfEEL,

SPI TPM Header SP1_DQ3 ZDARYTZIE SPI

+3.3V
(SPITPM A\ 4 —) o FSRTwR-

LK
SPI_MOSI — ~%
(13 > SPLTPM_J1) RsTH TS TA—LED2—Ib
(p.1.No. 21 BER)

|TFI'M7PIRQ

SO (TPM) Y RT LITHIST S
[e)®) ? DT H 7V R)VEERRE,
CJNISDPLTPMJZS# JSZAT— R F—anRdlc
spffmms%m RECELI. TPM VAT L
sp?fs_cczso lFEfe . xvbT—2
tF2TaZBD.TIRIV
SERAEEREL. T o b

T+ —LDREMERIEL
7,

O|0|O
(e)(e](e]

1

Thunderbolt AIC JXV % GPIO 77— )L AEFES T,

(5 &> TB1) Thunderbolt ™ 7 KA > AH—K

(p.1.No. 32 28) (AIC) Z# T DR R HEHT
LTLEEL,
*PCIE3 (T Thunderbolt ™ AIC
H—REERFFTEEL,
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RGB LED \w4&—

(4 E> RGB_HEADERI)
(p.1.No. 30 BH8)

(4 £~ RGB_HEADER2)
(p.lsNo. 9 BH)

12VG R B

X299 Steel Legend

N5 2 DD RGBAYA—
%{EALTRGB LED &R
=TIV EES UL
I —FEELETXAE LED
TATA VT NREFER
TEEY,

X% :RGBLED 7—7UIX
MiE-of A mICEYHF
ELTLIEEL, &
HRICEWFIFRET—T 1V
HIETRTEDHIVET,

* TDOANYE—|CBY B
FBRITOVWTIE 38 R—T%

TBREEL,
7 RLHS7IV LED 1 IN52 D207 RLH TV
Ay A— GND LED \vH—&FEALT,
DO_ADDR N
(3 E> ADDR_LED1) vout 7KLY TV LED iER

(p.1.No. 29 288)
(3 E> ADDR_LED2)
(p.1.No. 10 288)

T—7 IV EER T
IA—H—& TELEG LED
SATAVINBREER
TEE,
FE :TRLYIIVLED
r—7 IV e Fmic
IR ELTLIEEL,
g feARICEYFIT5E,
T—IIVHHETRIED
HVET,
* ZDON\Y A —|CB T B
ERICDVTE 39 R—=I%
TBEIEEL,
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CPUN\YA— D18 1 ZDAR7ZIE CPU E£D Intel®

RAID GND &8 RAID & T CPU PCIE
(4 E> VROC1) +avss | £ NVME/AHCI RAID |35
(p.1.No. 14 2E8) VROC RAID KEY L&D,

Intel VROC BEDEAICIE . KD 3 DOBEE—FHBUET !
SKU WER HW F— v

o INRRJV—DFH ( FE RAID)
. LED B
INAR)—  RE o RYNTZTHR—F
« Intel Fultondale NVMe SSD FJ RAID 0
PR—F

o JXRRJV— SKU H&8E

1Z2 VROCSTANMOD
R « RAIDO0.1.10

7LZ7L  VROCPREMMOD .
oc OD | et sku e

« RAIDS5

58 VROCISSDMOD « RAID5EFTAHK—)LyO—Tv

* Intel SSD DI+ HEHF R—MLE T,
* VROC DEFEMIC DL T Intel DAFIFRESBLTIEEL,



15 AR—FRAVF

X299 Steel Legend

DR YP—R—RITE 1 DDAR—FAAS Y FHEFEINTWVET : 71J77 CMOS

RZ2VT.CMOS [BERELVITTEXET,

71)77 CMOS RZ >
(CLRCBTN1)

(p-3.No. 14 ZBEELT
feEw)

21)77 CMOS RZ > T, CMOS %
RRVUTTEEY,

{? COMBEDBIET BDIE. I E1—SDEFEF7ICL T, BRI LA

721 TY,
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A
1 f&gv
RRIGHR I K AL EE X299 Steel Legend E 1R, XZIRBEE—REEREEFIREETR
HREAT MR, EREFAELERSNN AR IERERIZIT S8R,

B FERAEH BIOS S FTREC EF, Bk, AXHEHIN BT ESRERTEN,
AR BITIEH, MBAXIEEEMER, WEAMAITE G L HEEERM L,

Q BT S BIMNETIEH, WREFESHFREXAEARSHE, BEIZN1E
Pih I B TRETAESME S, it rl I FEEE RN EHEIR# VGA #1 CPU
ScHF5lZ, fEE R http//www.asrock.com.

1.1 €13555
- 4£8 X299 Steel Legend £ (ATX #I#8R~t)
- 4£8 X299 Steel Legend [RiE % 45
- 4£8 X299 Steel Legend X #3t2
< 1x1/0 E#R
* 1x %% SLI_HB_Bridge_2S + (i£M)
« 4x BB1T ATA (SATA) #iiR4k (i£EM)
< 3xi2E (M2 BREEMERM)  (EM)
< 2xI2EHE (M2 FBEER)  (GEM)
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o ATX g R~F

- X5 FF LGA 2066 1#E1##9 Intel* Core™ X RFI4L 32 2
(Cascade Lake-X. Skylake X Refresh #A Skylake X)

- Digi Power design

« 11 iR

* % #§ Intel° Turbo Boost Max Technology 3.0

* Intel® X299

- Mi&i# DDR4 WFEHA
- 8 x DDR4 DIMM #&

+ 32 #; DDR4 4200+(0C)*/4000(0C)/3800(0C)/3733(0C)/
3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133

JEECC, FEHRAE
* i?—*fﬂ’]as—jtWﬁ%iT““’fE?&if@%&?ﬁ*"ﬁﬁ’“‘%
* 155 R ELE MY LAY Memory Support List (R7E3Z##71%)
Tﬁ&’lilﬁo (http://www.asrock.com/)
- XRRFENERKREE: 256GB
+ % #% Intel° Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- DIMM f&Ef&E " 15p &=

+ 4 x PCl Express 3.0 x16 #& *

* R R IR 48 B8R CPU, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES
BIIEITIREE N4 4 x16/x4/x16/x8.
* R R IR ZE 44 18iER9 CPU, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES
BIIEITIRE N4 A x16/x4/x16/x8.
* R L IR 28 #iEAY CPU, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIES
BIIEITIREL IS A x16/x4/x8/%0,

1 x PCl Express 3.0 x1 #& **

« ¥ AMD 3-Way CrossFireX™ 1 CrossFireX™#*

+ ¥ NVIDIA® 3-Way SLI™ F1 SLI™**
** (Y 48 5@iE K 44 iBiEH CPU 3235 3-Way CrossFireX™ #1
3-Way SLI™,

X299 Steel Legend
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L

LAN

REHR 1/0

*+ 1xM.2 Socket (Key E), 3z#F32! 2230 WiFi/BT #k
+ VGA PCle ##& (PCIE1 #1 PCIE3) A1 15p &fili =

- BEERERPNEEN 7.1 CHSEEIM (Realtek ALC1220

FINGRERDER)

- {f & Blu-ray Z§i %
- HIFRERP (B2
« 3% Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold ZFIZ$iBAE

- 120dB SNRDAC, i mKes

- BFETERESHE O NESS32 & RREIR A S
(Z#55 600 Ohm EHl)

- HEERREEIN

- Direct Drive (E#EIRz) HA

-PCBRREE

- Bt s 0BG RN

- BT A/ AEMEENA 5 PCB B

- & EEHATL

- 15p & &HFHEO

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ 1xGiga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel[X 1211AT

- %45 Wake-On-LAN (_EFEEE)

« Z¥FE M /ESD R

« 37# Dual LAN with Teaming (W-EMEEE) *
*Windows® 10 RS2. RS3 5 RS4 % #¥ Teaming.

- ZHEAERIAKN 802.3az

« X#5 PXE

+ 2x R&up0 (7 1/0 ERF Huik)

+ 1xPS/2 RAR / &30

+ 1x 3% SPDIF ¥ 0

+ 4xUSB 2.0 i 0 ( 325 ESD fR#)

+ 1xUSB 3.2 Gen2x2 C 2£&i% 0 (20 Gb/s)(ASMedia ASM3242)

(32#% ESD 1R#)

+ 3xUSB3.2Gen1 iR ( 3Z#F ESD 1R#7)
+ 2xRJ-45LAN &0, 7 LED (ACT/LINK LED #1 SPEED

LED)

* 1x 75k CMOS #2581



X299 Steel Legend

c BIEERTL RS/ PR /MRS / REEN / BAER/
ERR (£EFETL)

=g + 8 x SATA3 6.0 Gb/s # M, 3z#5 RAID (RAID 0. RAID 1.
RAID 5. RAID 10.

« Intel Rapid Storage Technology 17 #1 Intel Smart Response
Technology) . NCQ. AHCI F#tifik *

*ANER M2_1 # SATA B! M.2 i%#& &, SATA3_1i#EA.
*ANER M2_2 # SATA B! M.2 i%#& &, SATA3_05#ZHA.

« Tx#BZ M2 0 (M2_1), X MKey 23!
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s #1RF1 M.2
PCl Express #3 (&% Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

< IxEBHEM2#ED (M2_2), XZ# MKey %2 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s #1=F0 M.2 PCl Express ## (£5 Gen3 x4
(32 Gb/s)) **

** 3% IntelX] Optane™ Technology
** 4% PCle RAID
** 3% NVMe SSD B {E/azh#

O * 1x CPU % EEE#L RAID
+ 1x SPITPM #HI
« 1 x B LED fni7 75 s
+ 2x RGB LED ¥k
* X IFRE 12V/3A, 36W LED 475
*+ 2x AT Sk LED #&H)
* B4 FFR S 5V/3A, 15W LED XT5%
+ 1xCPU REE#DO (4 §t)
*CPU MO XZHFRES 1A (12W) IhEA) CPU KA,
« 1xCPU/ ARKEEDO (4%1) (HaeXBEERH)
*CPU/ ARREXFRE 2A (24W) TIERHIKLKE.
< Sx WU/ RRREZED (4% (BREXEEREES)
*HFE / KRRBEXIFRE 2A (24W) IERHKLKE,
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* CPU_FAN2/WP #1 CHA_FAN1~5/WP " X Bzhtal 3 $tilak
4 StRIN R R B EEH,
< 1x24 $t ATX BiE#ED (SZEREFEED)
+2x8%t 12V EEIEO (FZERIEZEO)
< 1 x BTEAENED (150 £&FMIED )
« 1 x Thunderbolt AIC 20 (5 §t)
* Thunderbolt ™ AIC R RI IR ER A T PCle HEEH
(L CPU £ETE) .
« 2xUSB 2.0 #H) (#5441 USB2.0iwA, #F ESD R#F)
+ 1xUSB 3.2 Gen1 #Hl (Z#F 2 4~ USB3.2 Gen1 %0, ¥
ESD {&#7)
« 1 x BTEH#RZEE CUSB 3.2 Gen1 #k] (ASMedia ASM1074
£

BIOS Tfi&E « AMI UEFI Legal BIOS, X#5%iEE GUI
Ha * ACPI 6.1 3 AMRERE 4
« 4% SMBIOS 3.0
« CPU. DRAM. VPPM. VTTM. PCH 1.0V. VCCIO.
VCCSA HE BRI

TR st < mBER : CPU. CPU/ KR, #FE / R REKE
« RUEHELT : CPU. CPU/ KR, Hl5 / KRN
c BEXE (IR#E CPUEE BZNABIEREER) :
CPU. CPU/7K3R. #136 / KRR B
« RUESMEERS] : CPU. CPU/ KR, HlFE / KRXES
- BEMHR: +12V0 +5V. +3.3V. CPUVcore. DRAM. PCH
1.0V, VCCIO. VCCSA

BRIERS * Microsoft® Windows® 10 64-bit
TNIE - FCC. CE

« ErP/EuP X (FE3#F ErP/EuP HYFRIR)
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X299 Steel Legend

*EXIERRIER, BEENTAIME: http://www.asrock.com

TNREBREH—EXE, GiFFEBIOSIRE, NH “BHENEA" , HEH
E=H TR, BYNESHMEFENTENE, BEMRAMEMHTIREER
#RIF, HTIXIATAESER BB RS FAZE . FAIX EFERTE R BT 555,

[Ei)Xa3hve
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1.3 &g E

EERRMAIREB L. FRRELIEREIX LS LR, Bk S . mEXL
ST LR A SERRERNE, Bh&k “FFERT . MEEIT 3 $HBRER, LBRKIEESTM 1 A0
§tRI2 £, B “EE" .

!
Short Open
7EBE CMOS Bk 1.2 2.3
(CLRMOS1) o o [ o o
(WE1 7, $£261) LN &k CMOS

CLRMOS1 & iF#5iE Rk CMOS %R, ZERMEERFSHIIINLE, &
KATEN, MRIELETHRIRLESX, $% 1585, EABRKERF CLRMOST
EE9ERT 2 TSR 3 SEEE S b, 1BR, 1BZEEH BIOS FILENERR CMOS, R
BEEERITH BIOS EFEEM CMOS, WMERMEL, FEXARERNT
Bk CMOS #1E. 1§iEE, %R, B, REFAFBRINREX 4R EEHT CMOS
it e A S HERR.

Q 7BFR CMOS 2 5 2H 5iE R CMOS BkZ:1E F1HITHEE.



X299 Steel Legend

1.4 tREHERFEO

IREEMFEOT BB, TEIGBRAIGRE X LIZMFEO L, 1HBRELIEFEE1X Lt
FERIFIE O _L IS 23 ERIE R K R 17T

RGEERIEK
(9 $t PANEL1)
(WE1TT, %231)

RETENEHSER, 1§
MELERERE. 58
RAMARGURSIE R ERE
B ILIEM. TEEELYAT
BB TIERSTHL,

PWRBTN (eEiF#:4H) :
AT ET IR L A RIS EH. 1R A LB B {3 P FLIR A 4 K FA R Y 7 3

RESET (E&##) :
Q ERE AR ER LR BB, WMRITENEY, TERITEZEEHE,
BHEERHAEINEZTE.

PLED (R4 HIRLED) :

SRR AR E R LR BIRIRTSIE AT, RAELRIERIERT, It LED =i,
RGELL T S1/53 FERRIRZSAT, Lk LED (45, RELLTE S4 FBERRIKZS S KA1 (S5) A,
It LED 8 R,

HDLED (#&#i%5) LED) :
IERERIYI AR ER _EA9RE AL AR LED #5754, R IE i3 Bt B\ AR AT,
It LED =7,

FERRITIREN AT E M B ER. AERRREEGQIFEIRERE. EEZE.
FEE LED. FE#LES) LED 367 4T. AR5 %, 1S HLiE Al BRI SUERZ 2 ML 1 HIAT,
TatRIZE L 5 ELAOE 1R 53 B IE f T B
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HLTE LED #0477 24 SPEAKER & S35 LB LED FNHLES
(7 t SPK_PLED1) DUMI\iIY A SSIEIE R LR,
(Mg 13, $224) i
g O
1 @)
PLEIIZ)+ |
PLED+
PLED
17 ATA3 0 o I - A SATA3 EOXBRS
(SATA3_0_1: 2 2 6.0 Gb/s H#E &% AR
RE1T, £164) o k==l 3 FEHEIR & SATA BiE%,
(SATA3_2 3: Nl *JNR M2_1 4% SATA B M.2
RE1R, H174) i £ B&&F, SATA3_ 115
(SATA3 4 5: o =l = =32
P2 2o < [ =] ©
REIR, $184) NS * 4088 M2_2 4 SATA B M.2
(SATAS.6.7: S |Lls  &&am sATA3 oM
RE1T, £199) o;;'\ P
(V)I l")l
=L E
o =l =l o

USB 2.0 #H]
(9- §t USB_5_6)
(M1, 8E281)
(9%t USB_7_8)
(M1, 827 1)

184

teEHmEF 2 1MEH. 81
USB 2.0 #Z IR AT A4
i,



X299 Steel Legend

USB 3.2 Gen1 $£H) e, MEEAR EE— AL
(19 $t USB3_4_5) s o OO Ao gt USB 3.2 Gen' )
REVR, $154) |, oo AEHmHE,

BT 2R C USB 3.2 W E R EH—RIER

Gen1 #EH] 2R CUSB 3.2 Gen1

(RE1H, £131) M. LR T

USB 3.2 Gen1 ##EHINIRZ
BN USB 3.2 Gen1 &0,
USB Type-C Cable

A AR B ST Sk GNEREAsAE‘gc% LA TFIEEmiEE
(9 $t HD_AUDIO1) ‘ 7‘OUT7RET EE R R E S E R,
(WE1R, #331) oo

oura_L
ok
MIC2_R
MIC2_L

B PBEAN B F A FIHL A F AR & 5 7 5
2. MBEAEH ACI7 ESNER, BIZBIUTHEIEE LIEE|RIE RS SEH:
A. & Mic_IN (MIC) iZ%##Z] MIC2_L,
B. /1% Audio_R (RIN) i£#£%] OUT2_R, # Audio_L (LIN) i=#% OUT2_L,
C. 1 # i (GND) £ # 2 # i (GND).
D. MIC_RET #1 OUT_RET R F-F &/ ESiE R, BEXEZEEX ACIT7 ESTE R
EHEEAN.
E ZEARIERN, i5#E Realtek EHIE#R_LAT “FrontMic” (BT£5EX)
BT, % ‘Recording Volume” (REEZE) .

Q 1 EESZFHRTLEN, EHFE LR EREL SR H HDA 7 REIEH TAE.
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MFEKRRREED
(4 §t CHA_FAN1/WP)
(ME1R, #344)
(4 §t CHA_FAN2/WP)
(ME1H, %201)

(4 #t CHA_FAN3/WP)
(ME1R, #241)
(4 $t CHA_FAN4/WP)
(MR, E251)
(4 §t CHA_FAN5/WP)
(ME1R, #E311)

ENURNI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

e FE RIS 4 §HKi%
HAEREED, MRETHE
E 3 SHLFE KIS KB,
HETEERIEH -3,

CPU RE#A
(4 $t CPU_FANT1)
(ME1H, &51)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

It E AR 4 $1 CPU WUE

(BENRE) #O. NRE
FTEEH 3 § CPU K,
B EEERIEH -3,

CPU R RKE#ZO
(4 $t CPU_FAN2/WP)
(RE17T, £81)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

It F AR 4 £H7K0Q KU
#O. MREITEEER 3§
CPU KRG REE, B EEE
BSHHD 1-3.

ATX BiE#EN
(24 $+ ATXPWR1)
(RE1TT, £1241)

e E IR 24 $+ ATX BIE
O, ZEH 20 $F ATX
B, EiRsM A0

ST 13 HREEE.




X299 Steel Legend

ATX 12V BiE#EZEO 8 — 5 Lt ERIRMEFA 8 £ ATX
(8§t ATX12V1) 8%%8 12V RO, EEM 44
(RE1F, B34) ) 1 ATX L3R, 54HH 170
(8 § ATX12V2) S 5 R,

(RE1F, £44) * R AR R
AT CPU, MdEERE.
FEH PCle B LIHIEE
WD,

SPI TPM #2H spLoas O34 SPI Trusted
(13 - SPL_TPM_J1) oy Platform Module ({5{EF&
(RE1T, £211) Trerr i, TPM) R4, AR

Sl L™ pawmpma, i,
gloTofoiolo BRAAE, TPM Rt
lsrmics  gummmamszns,
BT EHIRETE
s PiPDIECQS ° TR,

Thunderbolt AIC ##1
(5§t TB1)
(ME1R, F£3219)

1

&7 B GPIO &5
Thunderbolt ™" &+ (AIC)
EEREO,

* {5 1% Thunderbolt ™ AIC =
22353 PCIE3 (BRIASEE) .
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RGB LED #&H]
(4 ¥t RGB_HEADER1)
(M1, E301)
(4 ¥t RGB_HEADER2)
(ME1TT, I

12VG R B

iXF 4> RGB M FiE%
RGB LED fEH %, wIiLAF
EFERER LED kTR,
EE: RGBLED &&R%HAME
MIMER, BN, &KHES
IR,

*ESEE 38 T HIXD
ERBES.

A Sk LED R
(3 § ADDR_LED1)
(ME1TT, #2941)
(3 ¥ ADDR_LED2)
(RE1H, E101)

4
GND
DO_ADDR

VouT

XA Sk LED #RI A F
BRI S LED K4,
AL A REET R LED
KTHRR,

EE SHAEMETE
REFFHELED £, &N
SRR &Y.

*ESEE 399 MTHRXD
L ES N



X299 Steel Legend

CPU #£H) L 24l RAID ! O 34 CPU £ IntellX] g2l
(4- §t VROC1) oND RAID #1 CPU PCIE £ NVME/
(RE1T, £141) wavss | AHCI RAID,

VROC RAID KEY

BN Intel VROC 7=, H=HEXHIHRIE
SKU EERMAENA ZATIRE

- {XEi#E ( & RAID)

- LED &1

o BRI

+ Intel Fultondale NVMe SSD &9 RAID 0 3z

HE

>

+ Hi& SKU Tfig¢

L7 VROCSTANMOD . RAIDO. 1. 10

at
on
S

VROCPREMMOD 1o
- RAIDS

. NN
Iss VROCISSDMOD RAID 5 SAFLAIA

* O3 # Intel SSD.
* HX VROC HIif1E, 155 Intel EMHEAREE.
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1.5 EHEF X

e EREH 1 M FEREFFK:

BB} CMOS #2508
(CLRCBTN1)
(M3, #1441)

iERR CMOS #2488, fLiF A PIRIEFRR CMOS fE.

iR CMOS #2482 1 A P IRIE B R
CMOS f&.

{? REEXAHENH L TRIFHELE, A RAEAILIIAE,



BFER™

O o —

onys

RIZFIIRR

X299 Steel Legend

ARRER R THRAE R s R E L B S)/T 11364-2006 [HLF
RIS R SR ) B E R ML TR » 3 LIE R E 1B
i E BN EEE EYREOTR N EUR YN B ZE AR M R T Y5k
NG ~ W=l E IR ERHARR o (K FSRHE o SEET A G2 FR RS AR
FEDLE—Z R o B—hZ TR 2 S E AR o LTI
MR FHAR 10 4 -

10

FEEEMRBTRZNBRR SRR
AT BRI RV S EENRSOTRN AR & R B EELI T ER

T At o
51255 . OEDMRLE S
Y (Pb) | B8 (Cd) 7K (Hg) | SR (Cr(VD)| 2 L (PBB) % 18 %k (PBDE
FI1 il FELBE AR
raras | C | 9] © ° ° °
INERIS B
gkmart | X | O O ° ° °

0 : RN HFE EVITAIELE AT T BRI & &H97E SJ/T 11363-2006 TRHERLE
RIRREER LT »
X : FREEEE EVMEDELEB AR Tb B & BB S)/T 11363-2006 FiiE
FUERIRE TR » RIZE R & ICETE 4 2002/95/EC fUHLYE ©

I I ST R Z MR o SRIEE— R ERE AR T
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EE
T B
JREHT TR S 225 X299 Steel Legend R » AE MR IS MERF > B—&
BN (GHARIFISERE M o A EERL R ARG T AT RIRAI R ARE - e 21T G BN E
et FA FE B G =

A o WA AFEERMER » AT EHELAERE L THFEFIRE » TRBINEAT
TR LA BT 1% » 75 L2 FIRHEvS AR A% R A 6 PR R 5
Hafl o Bt AT LITEREZ AL PR AT VGA % CPU SCIRIEH -

FEGLHE I http://www.asrock.com °

Q HIF EMHINE B BIOS BREFTBE G AT » T LA AAITRE - 2137

1.1 REERE
o ZEEL X299 Steel Legend FHeMR (ATX R~T)
o FHEBL X299 Steel Legend 1HH 2 AEFE
o FEBL X299 Steel Legend SZHE LA
o 1x1/O HIRINE
o 1xHEEE SLI_HB_Bridge_2S + GER)

o 4xSerial ATA (SATA) ERHEMR CEF)
o 3x U CEAMN M2 HEE) CER)
o 2x #UFE CEAN M2 HEE) CER)

B
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S
OB

PEFC IR

o ATX R~F

o SCHOEMI LGA 2066 fliEH) Intel® Core™ X RYIEH &
(Cascade Lake-X ~ Skylake X Refresh ] Skylake X )

 Digi Power design

o 11 FEFAENIERET

« Z$% Intel® Turbo Boost Max 5{iif 3.0

o Intel® X299

. VUiE5E DDR4 iC fH A il

« 8x DDR4 DIMM ffif§

« 7% DDR4 4200+(0C)*/4000(0C)/3800(0C)/3733(OC)/
3600(0C)/3200(0C)/2933(0C)/2800(0C)/2666/2400/2133
JE ECC ~ HEAFEAC IE RS

* SRR AL IR B AR W] REAR IR PR B 8 JEAU T S JA] ©

AT EHM - A2 BEEMEG R SRSE -

(http://www.asrock.com/)

o RARMALIEIEER © 256GB

o 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15u FrEFEIEIY

« 4x PCI Express 3.0 x16 17 *
* ErRHE 48 1BIE R CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 # LA
x16/x4/x16/x8 FHEFHUT ©
* ERHE 44 1838 R) CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 f LA
x16/x4/x16/x8 FHEFHUT ©
* ErRHE 28 1BiE R CPU » PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 # LA
x16/x4/x8/x0 SR EFUT ©

« 1x PCI Express 3.0 x1 i =

« $E AMD 3-Way CrossFireX™ F CrossFireX "+

« T$E NVIDIA® 3-Way SLI™ F SLI™**
o [ 48 15 5Y 44 I6EE5ERY CPU 4% 3-Way CrossFireX ™ fl
3-Way SLI™ ©

X299 Steel Legend
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Hifl

LAN

IR 1/0

1x M.2 ffif (Key E) * 7% Type 2230 WiFi/BT f&4H
VGA PCle flf&HRH] 15 1« F5/EHE46E (PCIEL B PCIE3)

7.1 CHHD Hill& WA R (Realtek ALC1220 HiNEIBHT )

e

B R E RN

SRRV IR (HEEE 25 )

% Purity Sound™ 4 KAFFEE

- Nichicon Fine Gold 27| &2 B4

- 120dB SNR DAC J =Bl E:

- 3 F BITTHINR & 342 5EAY NE5532 Premium Headset Amplifie
(AT 600 Ohm HIEH)

- il R A

- EERR

- PCB [t

- Tl i ERAYBE HURE

- SERE A EAVEER BT PCB &

- SO

- 15 FF R AN

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V ~ 1 x GigaLAN Intel® I211AT
SRR

SAREE | FRE R

SZ1R% LAN 2 Teaming JRE *

* Windows® 10 RS2 ~ RS3 [ RS4 % Teaming JIRE °

% 802.3az EEE FiiRE £ KHERS
+1% PXE

2 x RARGEER (72 /O mif/NE I)

1 x PS/2 VE B / B R

1 x ¢4 SPDIF i E Bz

4x USB 2.0 ;@ FE1R (FIEFFERE)

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 3B E## (20 Gb/s) (ASMedia
ASM3242) (ZIRFFERE)

3x USB 3.2 Genl HHE (IRAFERE)

2 x RJ-45 LAN 3#§4## » & LED (ACT/LINK LED Kz SPEED
LED)

1 x {E5kR CMOS 8



T

BeoE

X299 Steel Legend

- HD FalafL - REWID\ /BB /K / fRBsE A / RTERIL/
K (EEEFREeL)

o 2 8 x SATA3 6.0 Gb/s $25H » %% RAID (RAID 0 ~RAID 1 -
RAID 5 ~ RAID 10 ~
o Intel PSEREEERAMT 17 K Intel B2 fER: i) ~ NCQ ~ AHCI
&Gty
* 3 M2_1 By SATA JEAUR) M2 B2 B (5 H » 5912 SATA3 1 °
* 3 M2_2 By SATA JEAUR) M2 EE B (5 H » 512 SATA3 0 °
o 1x Ultra M.2 $fi88 (M2_1) » 3Z#% M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s fEAHEL M.2
PCI Express 5 (£215 AI3E Gen3 x4 (32 Gb/s)) FEAU
o 1x Ultra M.2 i (M2_2) » 324% M Key A 2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s 1541 EL M.2 PCI Express 54 (52 % A3 Gen3
x4 (32 Gb/s)) FEAU +*
7 5% Intel® Optane™ $7i
37 % PCle RAID
37 1% NVMe SSD 1/F BBl R

« 1x Virtual RAID On CPU #Egt

« 1xSPITPM BEEt

o 1x EJF LED RMIW\HEst

« 2xRGBLED #Egt
* HEEHR IR 12V/3A 0 36W LED {6/

o 2x A]7E4E LED BESt
* HEEFR S 1% 5V/3A 0 15W LED {6/

« 1x CPU JAlF#%8H (4-pin)
* CPU Rl HEE TR 1A (12W) ERTHZERT CPU AL °

o 1xCPU /KIS BRI EFHE (4-pin) (BYEERLEFRFEER])
* CPU /7K BLF VG 25 S 1R A 1h 2A (24W) EUR DD ZR 07K 1
JEE ©

o 5x BERY /KIS BN ERETE (4-pin) (FREERAU RS B PR
* B/ K B LR BB SR B 2A (24 W) BB DR K I
JEE ©
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* N 3-pin BY 4-pin B F > 7] HB){EH CPU_FAN2/WP
1 CHA_FAN1~5/WP °

1x 24 pin ATX BIFEER (Mm% EEERR)
2x 8 pin 12V EFEHIR (H%EEFREER)

1 x AT S AIVESE (15 1 & EEANEEEH )

1 x Thunderbolt AIC #5H (5-pin)

* Thunderbolt ™ AIC FZZHE S FEAT PCle HifE (¥ CPU £HAL
MiE ) °

2x USB 2.0 HESf (374% 4 ([ USB 2.0 i##ER ) (FIBFFEGFE)

1x USB 3.2 Genl #E&f (3% 2 {[fl USB 3.2 Gen1 ;EER )
(ZIBFFERE)

1 x B C $85Y USB 3.2 Genl #E#t (ASMedia ASM1074

SEHRAR )

AMI UEFI Legal BIOS &% & GUI %1%

ACPI 6.1 RF&IAfE B B FHE

% SMBIOS 3.0

CPU ~ DRAM ~ VPPM ~ VTTM ~ PCH 1.0V * VCCIO ~
VCCSA % i

IR EE : CPU ~ CPU / KIS BN ~ #3% / /K BUHES
FUREELEET © CPU ~ CPU / K ENH ~ #5658 / KIS BN RS
FE RS (R CPU IR BB REE A MmE )  CPU ~
CPU / 7K B ~ H3% / K BUH RS

A% EEREEEH © CPU ~ CPU / RGENR ~ Bk / KinE
T

FEREEFE © +12V ~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~ PCH
1.0V ~ VCCIO ~ VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (ZHEf# ErP/EuP ready BEIF{{HER )



X299 Steel Legend

* AT EAFEAAR 35 EHAHIHE%S ¢ http://www.asrock.com

A

GBS ALPER AR AT REE A TR LR B » o B 153 BIOS FRHIRLE ~ £/

E HIEBABEE TSk it /IR R IR AR L B - BBAATTRE & A B R IHIREE 1 - B
EE G R EEKGE - EIEETTAIEERRIR KA - T
BT E Y FTREAE T AR -

1220

R
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1.3 BKiRERE

EPIRRBOE PR T - EPGRIEE S L - BBk TR - WA
BRERE SR L - BBk Ss TRIRL  EPIBTE 3-pin BEARATBEAREETE pinl
Ko pin2 I » ERA(ESHHE £ THERE -

o ”-
W @ @

Short Open

&k CMOS Bk

(CLRMOSD ono (oD

GF2HE1H % % CMoS
o 26)

TP FIA CLRMOS1 {BF% CMOS HRIE R o FENEFR K 3% A 2R IR THERERE
FHCRARA NS EIR > B N IR ERR IR o TESEEE 15 MOk o RE(H FBkRIE
% CLRMOS1 L) pin2 J% pin3 FGF&R 5 7 o Nl » FF-NEAEEHT BIOS (217 BNERR
CMOS ° FHEFELEEH BIOS $217ZELERR CMOS » LA EFEEIRH - SRE
SHEITIERR CMOS BhERTRARE © FEEE - HETERH CMOS EhREA EiEiRES
HEA ~ IR B A 2 PR A E A -

Q B IR CMOS #AHHER ELIE R CMOS BEAFAHIFIHIDIBE ©



X299 Steel Legend

1.4 fRE HEEt RIZER

WRHER R AEETEETRBR © rE TR E e G L HEdt R AR B L o FBLRIEETE
HEst R L o RS EBBOR A MERZ AR -

SRR
(9-pin PANEL1)
(GE2HEZ%E1H

%k 23)

S

FEREE LU EHIIEES I
PR ER BRI ~ EA
Y KRR RE R R T i B2
EILHEET o TEHEHEI AT
FEEEIEASHI -

PWRBTN ( &Rt )

SR R AT R _ERIBEIRIZHL o (A3 5E (8 A EB IR 4 A A eE R A 77 2C o

RESET ( EHFHZH ) ¢

BEERAR AT LA B AL © F AR B B AT IE 7 EATRLE) » £ T Eik
LR ERTRLE) BN

PLED ( %#t &) LED) :

PR AT IR LRI BT REIE T o R IETEE(FR » Il LED G55 »
RAAENA S1/S3 HEHRARXRERF » LED ErfFAipI o Rt S4 HEARKRESRAE (S5)
HF » LED B4R -

HDLED ( {i%%) LED) :
LR AT TR _ERIREREEB) LED © BERELF (AU A A RHF » LED @5ERE -

BRI AT EIRAR A5 A o BIETN AR o 22 H AR 2t ~ B ARttt ~ PRI
LED ~ &% S) LED ~ WK FAMEEEHL - H R ai AR A E e B I A
FAEE iR S SHEIR £ IEREAATT o
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J Ir

SATA3_0 °

FEIR LED il \HER: Dzim’:“ FEIEEL AR LED Rttt
(7-pin SPK_PLED1) DUMMY Wl GERE R I HEST o
(B2 1 E > W5 2) p x
1L1O[0]O
PLE||3+ |
PLED+
PLED-
Serial ATA3 $258 o[ K- 38 /\#H SATA3 HEHEE T 1%
(SATA3 0_1 : 2 L 2 PR EETFAEE ) SATA TR
B 1 E - W 16) s BB 545 » B AT 6.0 Gbls
(SATA3 2.3 SRS HRHAS -
HBEE 1 E > Wik 17) E £ * 5 M2_1 %y SATA $EAY
SATA3 4.5 : @O =l k=l 0 EEGA  eEisH
HBBE 1 E > AR 1) M SATA3_1 °
_( ATA3_6_7 * % % * 7 M2_2 Fy SATA FERIRY
HBHE 1 HE - fWE19) © - HEE(EF 5 I
2 2
5 5

I—1 I

USB 2.0 HEgf
(9-pin USB_5_6)
(FE2HEE 1 H - a5k 28)
(9-pin USBJ,S)
(FEZEE 1 H - W5t 27)

KERER &AM -
7% USB 2.0 BESMHE 1T 4%
F{EE R o




X299 Steel Legend

USB 3.2 Genl HEgt oummy JOTH i e I bR A — (@S -
(19-pin USB3_4_5) a0 QOr et It USB 3.2 Genl HEST
(SRS 1E W9E15) |, eSO TR S -
RITTEIAR C 257 USB 3.2 Genl KRERRER (A
HEEt AR C 4% USB 3.2
(20-pin F_USB_3_TC1) Genl HEEF o LLHESFHIRL
(FEZRIE 15 W95 13) SHPZ USB 3.2 Genl f54H

LIRS USB 3.2
USB Type-C Cable Genl IR o

At & A e
(9-pin HD_AUDIO1)

(FEBHE1H - W% 33)

Q -

. HEEH ACT 97 Efﬂﬁff/)? T LN T P ER L R R & ARGt

©resences AHERE R E

OUT_RET AEF BT E A

RN B AR S AR A Ex‘ﬁ( TPET(EN] (Jack Sensing) » {EB%EE LHYETNRARL A
3 {F HDA 2“ EIEREESF o FE KT R AR T MR B LA R @

A. 1 Mic_IN (MIC) :##% MIC2_L °

B. % Audio_R (RIN) {##% OUT2_R H¥ Audio_L (LIN) ;##%% OUT2_L °

C. 5] (GND) i##z % #2H (GND) »

D. MIC_RET J OUT_RET {£{}t HD E7RENRIEHH o BAFHEEAC™ 97 EFAEH

M

E. £ BRI BRI AIZS 50/ » FE5HT1E Realtek FEH|EHRAHT [FrontMic ) 1A%
[EREEE) -
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AR 7R B U

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(GH2MH 1 H - Wbk 34)

(4-pin CHA_FAN2/WP)
(GH20% 1 H - #Whk 20)

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(GH2EHH 1 H - #Whk 24)

(4-pin CHA_FAN4/WP)
(GH2MH% 1 H - #Whk 25)

(4-pin CHA_FAN5/WP)
(GH2MHH 1 H - Wbk 31)

NI NI

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

RERHFR ML 4-Pin

KSR R - & 18
SHEE5EEE 3-Pin R OK S
JE > FEREE Pin1-3

CPU A58
(4-pin CPU_FANT1)
(HE2MEE1HE W% s5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

AL BEHRAL # 4-Pin CPU
JR (BFE RS ) BEBE o
G T EEEE 3-Pin CPU
AR » FEFEE Pin1-3 ¢

CPU /7K B JE s 2 0L
(4-pin CPU_FAN2/WP)
(GE2HEE 15 - ik s)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

L BEHRAL i 4-Pin 7KI%
CPU JEFFz5H - FHIE
2128585 3-Pin CPU /Kif
JER o FEHEE Pin1-3 ¢

ATX BEJRFETH
(24-pin ATXPWRI1)
(E2HFE1H > fWIE12)

A R —#H 24-pin
ATX BVRIEIH o B H
{#F 20-pin ATX ZE{E
HEIERS » 3 A Pin 1 f
Pin 13 °




ATX 12V ER#ZEE

LML (R R A 8-pin

(8-pin ATX12V1) 8%%8 ATX 12V B0 - 25
(GEBHE1H W3 s 1 {# ] 4-pin ATX FE{F
(8-pin ATX12V2) (HIERS - EIEA Pin 1 2
(EBHE1H WR4) Pin5 °
< ER s GEREE R
CPU WYERHR » TIE
BT RIVEIRER - 5B
PCle BEIFATH A M E25H o
SPI TPM HESf Spi-bas I #%BE 4% SPI (S HE V-5
(13-pin SPI_TPM_J1) D”Q’L“ZSPI ol TEH (TPM) SRf > ATRER
(GEZHEE 1 HE » Wk 21) | ElsTT:M . FEEEEE ~ BB
OOOOOOCI)_ BB B Z 2 o TPM
Qlolololo At REsR LG 22 ~
Lormewoss  mammin gy wREE T A
SPCSEROSW %g‘lé °
oy

Thunderbolt AIC #2538
(5-pin TB1)
(GF2HEE 1 | » a9k 32)

FHE B GPIO B
Thunderbolt ™ Fif /M E+
(AIC) R I HRFH

* 2514 Thunderbolt ™ AIC
THES PCIE3 e

X299 Steel Legend
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RGB LED #E#t

(4-pin RGB_HEADER1)
(FE2M% 15 » Wik 30)

(4-pin RGB_HEADER2)
(EZHE1H » fWoR9)

12V G R B

32 Mi{E RGB HE I EEE
RGB LED ZERA§ » At
{22 LED IRPA
R o

g Y LIsEIR ST
7245 RGB LED {45 » %A
BT RE S -

* BARETETESAIRE
HHH - FERBIEE 38 H o

A %EHE LED HE#t

(3-pin ADDR_LED1)
(FEZRE 1 E > W9t 29)

(3-pin ADDR_LED2)
(FE2RE 1 E > w9k 10)

1
GND
DO_ADDR

vouT

JE W {[E AT E 4k LED HEST
FARSHE#EA] FE 4k LED
TEFAR > RIHL(50 A e
# A% LED HHEAZLR -
Bd o )L A
LAHET] EHE LED #84 »
4 HIE AR FTRESEE -

* BRFSEREHERTAIGEA
A FEBEE 39 H -



X299 Steel Legend

Virtual RAID On CPU HESt 1 I FZFE 1% Intel® Virtual
(4-pin VROCI) GND RAID on CPU F NVME/
(GE2H1H » Y 14) +3VSBGND AHCI RAID on CPU
VROC RAID KEY PCIE °

A Intel VROC FEfL % > A =R ER

i E(

2

. (ERELE (# RAID) e
. - . LED &
HE FEE e

« RAID 0 3#% Intel Fultondale NVMe SSD

8 SKU gk

b VROCSTANMOD
PRI « RAIDO1-10

mEfkR  VROCPREMMOD . R SKU DA

« RAIDS5

o RAID 5 Write Hole Closure
1SS VROCISSDMOD

* (E57 4% Intel SSD ©
* INFE VROC E—D R E R} » FE 2 Intel BV E TTEM ©
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1.5 EHERIGHE

TR A — (AR AUBARE - TEER CMOs #28E » A REERR CMOS fH -

1 CMOS #41 .« e W CMOS Hedlt s
(CLRCBIN1) () PR 2 SRR CMOS 18 -
(HE2ME3H i 14) e e

ﬁ IETIREMER EMF FENSTARE » T B IR IE AR i ERNT A & EA
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X299 Steel Legend

Spesifikasi

Platform « Bentuk dan Ukuran ATX

CPU « Mendukung Famili Prosesor Intel” Core™ X-Series untuk
Soket LGA 2066 (Cascade Lake-X, Skylake X Refresh dan
Skylake X)
+ Desain Digi Power
+ Desain 11 Fase Daya
+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Chipset « Intel® X299

Memori + Teknologi Memori DDR4 Empat Kanal
+ 8x Slot DIMM DDR4
+ Mendukung DDR4 4200+(OC)*/4000(OC)/3800(OC)/
3733(0C)/3600(0C)/3200(0C)/2933(OC)/2800(0C)/
2666/2400/2133 non-ECC, memori tanpa bufer
* Frekuensi memori maksimum yang didukung dapat
bervariasi berdasarkan jenis prosesor.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
- Kapasitas maksimum memori sistem: 256GB
+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
+ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot + 4 x Slot PCI Express 3.0 x16*
Ekspansi * Jika Anda memasang CPU 48 jalur, maka PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 akan berjalan pada x16/x4/x16/x8.
* Jika Anda memasang CPU 44 jalur, maka PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 akan berjalan pada x16/x4/x16/x8.
* Jika Anda memasang CPU 28 jalur, maka PCIE1/PCIE2/
PCIE3/PCIES5 akan berjalan pada x16/x4/x8/x0.
+ 1x Slot PCI Express 3.0 x1**
+ Mendukung AMD 3-Way CrossFireX"™ dan
CrossFireX"™**
+ Mendukung NVIDIA® 3-Way SLI"™ dan SLI"™**
** 3_Way CrossFireX"™ dan 3-Way SLI"™ hanya didukung oleh
CPU 48 jalur atau 44 jalur.
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Audio

LAN

1/0 Panel
Belakang

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul WiFi/BT tipe
2230

15p Bidang Kontak berwarna Emas di Slot VGA PCle (PCIEL
dan PCIE3)

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan Lonjakan Arus (ASRock Full Spike

Protection)

Mendukung Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial

- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor
Audio Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)

- Daya Masuk Kuat

- Teknologi Direct Drive

- Pelindung Terisolasi PCB

- Sensor Impendansi pada port Output Belakang

- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki

- Soket Audio Emas

- Konektor Audio Emas 15

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

1 x Giga PHY Intel® 1219V, 1 x GigaLAN Intel® I211AT
Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung LAN Ganda dengan Teaming*

* Teaming didukung di Windows® 10 RS2, RS3 dan RS4.

Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

2 x Port Antena (Pelindung Panel I/O aktif)

1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

1 x Port SPDIF Out Optik

4 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 x USB 3.2 Gen2x2 Port Tipe C (20 Gb/s) (ASMedia
ASM3242) (Mendukung Perlindungan ESD)

3 x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
2 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

1 x Tombol Clear CMOS



X299 Steel Legend

+ Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass /
Saluran masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio

Berwarna Emas)

Penyimpanan - 8 Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10,

« Intel Rapid Storage Technology 17, dan Intel Smart Response

Technology), NCQ, AHCI, serta Hot Plug*
* Jika M2_1 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_1 akan dinonaktifkan.
* Jika M2_2 digunakan oleh perangkat SATA tipe M.2, maka
SATA3_0 akan dinonaktifkan.

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul
M.2 PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

+ 1x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2260/2280
M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3
x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel®* Optane™ Technology
** Mendukung PCIe RAID
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

Konektor + 1 x RAID Virtual pada Header CPU
+ 1x Header SPI TPM
+ 1xHeader LED Daya dan Speaker
+ 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
+ 2 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
+ 5 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

Sertifikasi

210

* CPU_FAN2/WP dan CHA_FAN1~5/WP dapat mendeteksi

otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin sedang digunakan.

1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)

2 x Konektor Daya 12V 8 pin (Konektor Daya Dengan
Kerapatan Tinggi)

1 x Konektor Audio Panel Depan (15 Konektor Audio
Berwarna Emas)

1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin)

* Kartu AIC Thunderbolt™ dapat dipasang di slot PCle yang
diaktifkan (tergantung pada jenis CPU).

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

1 Header USB 3.2 Genl Tipe C pada Panel Depan (Hub
ASMedia ASM1074)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.1 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Dukungan SMBIOS 3.0

Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, VPPM, VTTM, PCH
1,0V, VCCIO, dan VCCSA

Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air
Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
PCH 1,0V, VCCIO, VCCSA

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)



X299 Steel Legend

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking
pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan
kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda.
Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.

c Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada

o
wv
(]
=
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o
c
©
w
©
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©
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : X299 Steel Legend
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of ConformityﬂSR@CR

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X299 Steel Legend/ ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
X EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[ EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 [0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ce

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:
(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
November 22,2019
(Date)

P/N: 15G062186000AK V1.0
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